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Asunto: Reglamento por el que se establece un marco de medidas para reforzar el

ecosistema europeo de semiconductores (Ley de Chips)

— Orientacion general

I.  INTRODUCCION

1. El 8 de febrero de 2022, la Comision present6 al Parlamento Europeo y al Consejo una

propuesta de Reglamento por el que se establece un marco de medidas para reforzar el

ecosistema europeo de semiconductores (Ley de Chips)!. La presente propuesta no va

acompafiada de una evaluacion de impacto formal.

! 6170/22 + ADD 1.
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2. El Reglamento propuesto tiene por objeto reforzar el ecosistema europeo de semiconductores
para aumentar la seguridad del suministro de semiconductores de la Unidn y crear nuevos
mercados para las tecnologias punta europeas. La iniciativa pretende abarcar toda la cadena
de valor, desde el disefio hasta las capacidades de fabricacion. En particular, tiene por objeto
limitar los riesgos y, en su caso, las consecuencias de una futura escasez o de tensiones en el
suministro de semiconductores en Europa, contribuyendo asi a la resiliencia industrial
europea. Tiene también por objeto estructurar un enfoque europeo sobre este desafio, que

debera contribuir a reforzar el mercado interior.
3. Para alcanzar estos objetivos, la propuesta se basa en tres pilares:

- Pilar 1: crear la iniciativa Chips para Europa con el propdsito de apoyar el desarrollo de
capacidades tecnoldgicas y la innovacion a gran escala en toda la Unidn a fin de
permitir el desarrollo y la implantacion de tecnologias cuanticas y de semiconductores
de vanguardia y de proxima generacion que refuercen las capacidades y las destrezas de
la Unidn en materia de disefio avanzado, integracion de sistemas y produccion de
componentes; mas concretamente, la iniciativa Chips para Europa incluye cinco
objetivos operativos relacionados con: el desarrollo de lineas piloto para ensayar y
experimentar tecnologias de procesos innovadoras y conceptos de disefo; el desarrollo
de una plataforma de disefio para facilitar el acceso a los recursos de disefio; el apoyo a
los chips cuanticos; la creacion de centros de competencia y el refuerzo de las
capacidades, a fin de aumentar el acceso y el talento en toda la Unidn; y un Fondo de

Chips, para apoyar a las empresas emergentes y a la expansion de las pymes;

—  Pilar 2: crear un marco para garantizar la seguridad del suministro atrayendo inversiones
y mayores capacidades de produccion en la fabricacién de semiconductores, asi como
en el empaquetado, los ensayos y el montaje avanzados a través de instalaciones de

produccion integradas y fundiciones abiertas europeas pioneras;
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- Pilar 3: establecer un mecanismo de coordinacion del seguimiento y respuesta a las
crisis entre los Estados miembros y la Comision para reforzar la colaboracion con los
Estados miembros y entre ellos, supervisar la oferta de semiconductores, estimar la
demanda, anticipar la escasez, iniciar la activacion de una fase de crisis e implantar un

conjunto de medidas especificas.

La Comisién propuso basar el Reglamento en el articulo 114, el articulo 173, apartado 3, el
articulo 182, apartado 1, y el articulo 183 del TFUE, relativos a la aproximacion de las
legislaciones, la industria y la investigacion y el desarrollo tecnolégico. Sin embargo, durante
el examen de la propuesta de la Comision en los 6rganos preparatorios del Consejo, se llego a
la conclusion de que el articulo 182, apartado 1, y el articulo 183 del TFUE no constituyen

bases juridicas adecuadas.

La propuesta de Ley de Chips va acompafiada de una propuesta de Reglamento del Consejo

que modifica el Reglamento (UE) 2021/2085 por el que se establecen las empresas comunes
en el marco de Horizonte Europa (el denominado «acto de base tnicoy), en lo que respecta a
la Empresa Comun de Chips?, para ejecutar la mayoria de las acciones previstas en el marco

de la iniciativa Chips para Europa.

La Comision de Industria, Investigacion y Energia del Parlamento Europeo nombré ponente
para la propuesta de Ley de Chips a D. Dan NICA (S&D, RO). Se espera que dicha Comision
vote sus enmiendas a la propuesta de la Comision y adopte el mandato de negociacion en

enero de 2023 y que este mandato se someta a votacion en el Pleno en febrero de 2023.

El Comité Econdmico y Social Europeo adopté su dictamen sobre la propuesta de Ley de

Chips el 15 de junio de 20223, El dictamen solicitado al Comité Europeo de las Regiones se
emitio el 12 de octubre de 20224,

6171/22.
10439/22.
14222/22.
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II.

10.

1.

TRABAJOS EN EL CONSEJO

El Consejo de Competitividad, en su sesion del 24 de febrero de 2022, escuch6 una
presentacion de la Comision sobre el contenido y el objetivo de la Ley de Chips propuesta.
Tomd nota de los progresos realizados y mantuvo un debate de orientacion sobre la propuesta

de la Comision en su sesion del 9 de junio de 2022.

El Grupo «Competitividad y Crecimiento» (Industria) comenz6 a estudiar la propuesta

durante la Presidencia francesa en febrero de 2022 con una presentacion de la propuesta por

parte de la Comision. La propuesta de la Comision y un primer texto transaccional, preparado

por la Presidencia francesa, fueron objeto de examen detallado en diez reuniones del Grupo.

Los trabajos continuaron durante la Presidencia checa, sobre la base de textos transaccionales

revisados preparados por dicha Presidencia, en las reuniones del Grupo de los dias 8
y 15 de julio, 5, 12, 19 y 26 de septiembre, 6, 10, 19 y 24 de octubre y 9 de noviembre
de 2022.

Aunque, en términos generales, las delegaciones acogieron favorablemente la propuesta y
apoyaron sus objetivos, expresaron diferentes puntos de vista en cuanto a la mejor manera de
alcanzarlos. Por consiguiente, la Presidencia, al tiempo que mantuvo la idea, el contenido y la
estructura basica del acto juridico propuesto, modificé varias disposiciones de la propuesta de
la Comisidn en sus sucesivos textos transaccionales revisados para tener en cuenta las
peticiones formuladas por las delegaciones durante los debates en el Grupo, mejorar la

claridad y viabilidad de la propuesta y proporcionar seguridad juridica.
Se trataba, en particular, de las cuestiones siguientes:

- la definicidn de instalacion de fabricacion de semiconductores «pioneray, a fin de
aclarar que el elemento determinante podria ser la innovacién en muchas dimensiones

diferentes;

— la formulacién de los objetivos generales y operativos y el contenido de la Iniciativa
Chips para Europa, asi como la especificacion de las actividades de investigacion e

innovacion y de las actividades de desarrollo de capacidades;
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— el componente de armonizacion de la Ley de Chips y el objetivo de mejorar el

funcionamiento del mercado interior;

- la creacion de una red europea de centros de competencia en materia de

semiconductores, tecnologias de integracion y disefio de sistemas;

- los requisitos que deben cumplir las instalaciones de produccion integrada y las
fundiciones abiertas de la UE, en particular en lo que se refiere a los efectos indirectos

positivos en la cadena de valor de los semiconductores de la Unidn;

— el papel de los Estados miembros, a través del Consejo Europeo de Semiconductores, en
la decision sobre la situacion de la instalacion de produccion integrada o de la fundicion

abierta de la UE, incluso en caso de derogacion;

- la posibilidad de establecer excepciones a los procedimientos medioambientales en la
planificacion, la construccion y el funcionamiento de instalaciones de produccion

integrada o fundiciones abiertas de la UE consideradas de «interés publico superior»;

— el disefio de las solicitudes de informacion obligatorias durante una fase de crisis, que
debera llevar a cabo la Comision, incluidas salvaguardias para garantizar su

proporcionalidad y sus intereses en materia de seguridad;

- el alcance y la aplicacion de la caja de herramientas de emergencia, en lo que respecta a
la lista de sectores criticos y los instrumentos de los pedidos calificados de prioritarios y
las compras comunes, y la disposicion relativa a un acto de ejecucion del Consejo para

poner en marcha una fase de crisis;

- el control del cumplimiento de las obligaciones de informacion y notificacion y del

cumplimiento de los pedidos calificados de prioritarios mediante multas y sanciones.

12. El Comité de Representantes Permanentes, en su reunion del 4 de noviembre de 2022, debatio

la financiacion y la arquitectura financiera de la Ley de Chips, asi como las disposiciones
sobre la propuesta de Consorcio Europeo de Infraestructuras de Chips (CEIC), y ofrecio

orientaciones sobre el modo de avanzar en relacion con estas cuestiones.
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Si bien los Estados miembros acordaron en general que el programa Horizonte Europa y el
programa Europa Digital son los programas mas adecuados para aplicar la Ley de Chips y que
el nivel de ambicion financiera de dicha Ley debe seguir siendo proporcional a la propuesta
de la Comision, las delegaciones rechazaron el recurso a las liberaciones en el marco de
Horizonte Europa. Al mismo tiempo, la Presidencia tom6 nota de una ligera mayoria de
Estados miembros a favor de mantener el CEIC en la propuesta, pero con nuevas aclaraciones

sobre el proceso, en particular con vistas a su apertura.

13.  Asipues, la Presidencia prepard un nuevo texto transaccional revisado® que ya no incluia el
recurso a las liberaciones en el marco de Horizonte Europa, con el fin de respetar el acuerdo
interinstitucional vigente sobre el marco financiero plurianual en lo que respecta a las
liberaciones, con la consiguiente reduccion de la financiacion global del programa Europa
Digital por el importe correspondiente de 400 millones de euros. A cambio, la Presidencia
sugiri6é que se aprobara el proyecto de declaracion del Consejo que figura en la ADD 1 de la

presente nota.

Por otra parte, la Presidencia hizo constar en el texto revisado las peticiones de las
delegaciones en el sentido de que se especifiquen claramente los objetivos operativos

financiados y las partes concretas del programa con las que estos se financian.

Ademés, la Presidencia propuso nuevas aclaraciones sobre el caracter voluntario de la
creacion de un CEIC, sobre su apertura a diferentes formas juridicas de cooperacion y a otros
participantes y sobre sus normas para la seleccion de propuestas de financiacion que no deban
basarse en una forma juridica especifica de cooperacion. El Consejo de Autoridades Publicas
de la Empresa Comun de Chips debe poder verificar el grado de apertura de un CEIC y

solicitar la adopcion de medidas correctoras cuando sea necesario.

14. El Comité de Representantes Permanentes, en su reunion del 23 de noviembre de 2022,

examino este texto transaccional y acordé revertir el cambio propuesto en la tltima propuesta
transaccional en lo que respecta a la redaccion del considerando 12 relativo a la red de centros
de competencia en materia de semiconductores. También acordo6 afiadir un nuevo
considerando 15 bis para hacer hincapié en la importancia de distinguir entre, por un lado, la

investigacion y la innovacioén y, por otro, las actividades de desarrollo de capacidades.

3 14454/22.
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15.

I11.

16.

Todos los Estados miembros estaban en condiciones de apoyar el texto transaccional
modificado. La Presidencia concluye que este texto, en su version modificada, constituye una
base solida para alcanzar una orientacion general en el Consejo de Competitividad

del 1 de diciembre de 2022.

El Comité de Representantes Permanentes ha recomendado asimismo al Consejo que apruebe

la declaracion que figura en la ADD 1 de la presente nota.

El texto transaccional definitivo figura en el ANEXO de la presente nota. Refleja los
continuos esfuerzos de la Presidencia y de los Estados miembros por encontrar el equilibrio
adecuado entre los diferentes intereses y objetivos. Los cambios con respecto al texto anterior

de la Presidencia (14454/22) se indican en negrita subrayada para el texto afiadido y

mediante el simbolo [...] para las supresiones.

Los nuevos elementos de los considerandos 15 bis y 16 y del articulo 7 deberén reflejarse en
el Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (UE) 2021/2085 por el que se
establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa, en lo que respecta a la

Empresa Comun de Chips.

CONCLUSION
Se ruega al Consejo que:

— apruebe la adopcidn de una orientacion general sobre la propuesta de la Comision sobre

la base del texto transaccional que figura en el ANEXO;

- adopte la declaracion que figura en la ADD 1 de la presente nota, que se adjuntara al

acta del Consejo.
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Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CON

ANEXO

2022/0032 (COD)

SEJO

por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de

semiconductores (Ley de Chips)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Union Europea, y en particular sus articulos 173,

apartado 3,y 114,

Vista la propuesta de la Comision Europea,

Previa transmision del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Econdmico y Social Europeo®,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones’,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

¢ DOCI.]de[..],p.[...]
7 DOCI..]de[..],p.[...].
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Considerando lo siguiente:

(1

2)

3)

Los semiconductores son un elemento central de cualquier dispositivo digital: desde los
teléfonos inteligentes y los automoviles hasta las aplicaciones e infraestructuras criticas en los
ambitos de la salud, la energia, las comunicaciones, la automatizacion y la mayoria de los
sectores industriales. Dado que los semiconductores son elementos centrales de la economia
digital, son poderosos factores en la transicion hacia la sostenibilidad, y de este modo
contribuyen a los objetivos del Pacto Verde. Si bien los semiconductores son esenciales para
el funcionamiento de nuestra economia y nuestra sociedad modernas, la Union ha
experimentado perturbaciones sin precedentes en su suministro. La actual escasez de
suministro es un sintoma de deficiencias estructurales permanentes y graves en la cadena de
valor y de suministro de semiconductores de la Unidn. Dichas perturbaciones han puesto de
manifiesto vulnerabilidades duraderas a este respecto, en particular una fuerte dependencia de
terceros paises en la fabricacion y el disefio de chips. Los Estados miembros son los
principales responsables de mantener una base industrial s6lida, competitiva y sostenible en la

Unién que promueva la innovacion en toda una gama de chips.

Debe establecerse un marco para aumentar la resiliencia de la Union en el ambito de las
tecnologias de semiconductores que estimule la inversion, refuerce las capacidades de la
cadena de suministro de semiconductores de la Union e incremente la cooperacion entre los

Estados miembros y la Comision.

Este marco persigue dos objetivos. El primer objetivo es garantizar las condiciones necesarias
para la competitividad y la capacidad de innovacion de la Unidn, asi como el ajuste de la
industria a los cambios estructurales debidos a los rapidos ciclos de innovaciéon y a la
necesidad de sostenibilidad. El segundo objetivo, que es independiente del primero y lo
complementa, es mejorar el funcionamiento del mercado interior estableciendo un marco
juridico uniforme de la Unidn para aumentar la resiliencia y la seguridad del suministro de la
Uniodn en el ambito de las tecnologias de semiconductores con vistas a mejorar la robustez

para evitar las perturbaciones.

14668/22 saa/JLG/ogf 9
ANEXO COMPET.2 ES



(4) Esnecesario adoptar medidas para desarrollar capacidades y reforzar el ecosistema de los
semiconductores de la Union, de conformidad con el articulo 173, apartado 3, del Tratado.
Estas medidas no implican la armonizacion de las disposiciones legales y reglamentarias
nacionales. A este respecto, la Union debe reforzar la competitividad y la resiliencia de la
base tecnologica e industrial de los semiconductores, y al mismo tiempo fortalecer la
capacidad de innovacién de su ecosistema de semiconductores, reducir la dependencia de un
numero limitado de empresas y zonas geograficas de terceros paises y reafirmar su capacidad
para disefar y producir componentes avanzados. La iniciativa Chips para Europa (en lo
sucesivo, «la iniciativa») debe apoyar estos objetivos reduciendo la brecha existente entre las
capacidades avanzadas de investigacion e innovacion de Europa y su explotacion industrial
sostenible. Debe promover el desarrollo de capacidades para permitir la integracion del
disefio, la produccion y los sistemas en las tecnologias de semiconductores de proxima
generacion, mejorar la colaboracion entre los principales agentes de toda la Union, reforzar
las cadenas de suministro y de valor de los semiconductores de Europa, dar servicio a sectores

industriales clave y crear nuevos mercados.
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©)

(6)

Dada la omnipresencia de los semiconductores, la reciente escasez ha afectado negativamente,
ya sea de forma directa o indirecta, a las empresas de toda la Union y ha generado importantes
repercusiones econdmicas. Las consecuencias econdmicas y sociales han dado lugar a una
mayor conciencia del publico y de los agentes econdmicos y a la consiguiente presion para
que los Estados miembros aborden las dependencias estratégicas en lo que respecta a los
semiconductores. Al mismo tiempo, el sector de los semiconductores se caracteriza por las
interdependencias a lo largo de la cadena de valor, en la que no existe una unica ubicacion
geografica que domine todas las fases. Esta naturaleza transfronteriza se pone atin més de
relieve por la naturaleza de los productos semiconductores como motores para las industrias
situadas en fases sucesivas de la cadena de valor. Aunque la fabricacion de semiconductores
puede concentrarse en algunas regiones, las industrias usuarias estan dispersas por toda la
Unidn. En este contexto, la seguridad del suministro de semiconductores y la resiliencia del
ecosistema de semiconductores pueden abordarse mejor mediante una legislacion de
armonizacion de la Union basada en el articulo 114 del Tratado. Es necesario un marco
regulador unico y coherente que armonice determinadas condiciones para que los operadores
lleven a cabo proyectos especificos que contribuyan a la seguridad del suministro y a la
resiliencia del ecosistema de semiconductores en la Union. Ademas, debe establecerse un
mecanismo coordinado de seguimiento y respuesta a las crisis para hacer frente a las
situaciones de escasez de suministro y evitar obstaculos a la unidad del mercado interior,

evitando respuestas diferentes entre los Estados miembros.

La consecucion de estos objetivos estara respaldada por un mecanismo de gobernanza. A
escala de la Union, el presente Reglamento establece un Consejo Europeo de
Semiconductores, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por la
Comisioén. El Consejo Europeo de Semiconductores asesorara y asistird a la Comision sobre
cuestiones especificas, incluida la aplicacion del presente Reglamento, facilitando la
cooperacion entre los Estados miembros e intercambiando informacion sobre cuestiones
relacionadas con el presente Reglamento. El Consejo Europeo de Semiconductores debe
celebrar reuniones separadas para sus tareas que figuran en los distintos capitulos del presente
Reglamento. Las distintas reuniones podran celebrarse con diferentes composiciones de los

representantes de alto nivel, y la Comision podra crear subgrupos.
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(7) Habida cuenta del caracter globalizado de la cadena de suministro de semiconductores, la
cooperacion internacional con terceros paises es un elemento importante para lograr la
resiliencia del ecosistema de semiconductores de la Unidon. Las medidas adoptadas en virtud
del presente Reglamento también deben permitir a la Unidon desempenar un papel mas
importante, como centro de excelencia, en un ecosistema de semiconductores global e
interdependiente que funcione mejor. La Comision, asistida por el Consejo Europeo de
Semiconductores, debe cooperar y establecer asociaciones con terceros paises con vistas a
buscar soluciones para hacer frente, en la medida de lo posible, a las perturbaciones de la

cadena de suministro de semiconductores.

(8) El sector de los semiconductores se caracteriza por unos costes de desarrollo e innovacion
muy elevados, asi como para construir instalaciones de ensayo y experimentacion de
vanguardia con objeto de apoyar la produccion industrial. Esta circunstancia tiene un impacto
directo en la competitividad y la capacidad de innovacién de la industria de la Union, asi
como en la seguridad del suministro y la resiliencia del ecosistema de semiconductores. A la
luz de las lecciones aprendidas de la reciente penuria en la Union y en todo el mundo, y de la
rapida evolucion de los retos tecnoldgicos y los ciclos de innovacion que afectan a la cadena
de valor de los semiconductores, es necesario reforzar la competitividad, la resiliencia y la

capacidad de innovacion de la Union mediante el establecimiento de la iniciativa.

(9) Los principales responsables de cimentar una base industrial s6lida, competitiva, sostenible e
innovadora en la Union son los Estados miembros. Sin embargo, la naturaleza y la magnitud
del reto de la innovacion en el sector de los semiconductores requieren una actuacion

colaborativa a escala de la Union.

[(10) suprimido]
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(11) Con el fin de dotar a la Union de las capacidades de investigacion e innovacion en tecnologia
de semiconductores necesarias para mantener sus inversiones en investigacion e industria en
la vanguardia y reducir la brecha existente entre la investigacion y el desarrollo y la
fabricacion, la Union y sus Estados miembros deben coordinar mejor sus esfuerzos e invertir
conjuntamente. Para lograrlo, la Unién y los Estados miembros deben tener en cuenta el
objetivo doble de la transicion digital y ecologica. En todos sus componentes y acciones la
iniciativa debe, en la medida de lo posible, integrar y maximizar las ventajas de la aplicacion
de las tecnologias de semiconductores como poderosos facilitadores de la transicion hacia la
sostenibilidad que puedan dar lugar a nuevos productos y a un uso mas eficiente, eficaz,
limpio y duradero de los recursos, incluida la energia y los materiales necesarios para la

produccion y el uso de los semiconductores durante todo el ciclo de vida.
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(12) Para alcanzar su objetivo general y abordar los retos tanto en el lado de la oferta como en el
de la demanda del actual ecosistema de semiconductores, la iniciativa debe incluir cinco
objetivos operativos. En primer lugar, para reforzar la capacidad de disefio de Europa, la
iniciativa debe apoyar acciones destinadas a la construccion de una plataforma virtual de
disefio disponible en toda la Union. Dicha plataforma debe conectar a las comunidades de
grandes empresas, empresas emergentes y pymes dedicadas al disefio de microprocesadores,
de propiedad intelectual y proveedores de herramientas y organizaciones de investigacion y
tecnologia para proporcionar prototipos virtuales basados en el desarrollo conjunto de
tecnologia. En segundo lugar, a fin de sentar las bases para reforzar la seguridad del
suministro y el ecosistema de semiconductores en la Uniodn, la iniciativa debe apoyar la
mejora de las lineas piloto existentes y el desarrollo de otras nuevas avanzadas para facilitar el
desarrollo y la implantacion de tecnologias de semiconductores de vanguardia y de proxima
generacion. Las lineas piloto deben proporcionar a la industria instalaciones para ensayar,
experimentar y validar las tecnologias de semiconductores y los conceptos de disefio de
sistemas, reduciendo el impacto ambiental al mismo tiempo tanto como sea posible. Las
inversiones en lineas piloto de la Unidn, junto con las de los Estados miembros y las del
sector privado, son necesarias para hacer frente al reto estructural existente y a las deficiencias
del mercado cuando no se disponga de este tipo de instalaciones en la Unidn, lo que
obstaculiza el potencial de innovacion y la competitividad mundial de 1a Union. En tercer
lugar, con el fin de acelerar el desarrollo innovador de chips cuéanticos y tecnologias de
semiconductores asociadas, incluidas las basadas en materiales semiconductores o las
integradas con fotonica, que propicien el desarrollo del sector de los semiconductores, la
iniciativa debe apoyar acciones, en particular, sobre bibliotecas de disefio para chips
cuanticos, lineas piloto para la produccion de chips cuanticos e instalaciones de ensayo y
experimentacion para los chips cudnticos producidos por las lineas piloto. En cuarto lugar,
con el fin de promover el uso de las tecnologias de semiconductores, facilitar el acceso a
instalaciones de disefio y lineas piloto y abordar las carencias de capacidades en toda la
Union, la iniciativa debe apoyar el establecimiento de una red [...] de centros de

competencias en materia de semiconductores en cada Estado miembro, mejorando las

instalaciones existentes o creando otras nuevas.
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El acceso a infraestructuras financiadas con fondos publicos, como instalaciones piloto y de
ensayo, y a la red de centros de competencias, debe estar abierto a una amplia gama de
usuarios y debe concederse de manera transparente y no discriminatoria y en condiciones de
mercado (o de los costes mas un margen razonable) para las grandes empresas, mientras que
las pymes puedan beneficiarse de un acceso preferencial o de precios reducidos. Este acceso,
también para la investigacion internacional y los socios comerciales, puede conducir a un
mayor enriquecimiento mutuo y a mejoras en los conocimientos técnicos y la excelencia, y
contribuir al mismo tiempo a la recuperacion de los costes. En quinto lugar, la Comision debe
crear un mecanismo especifico de inversion en semiconductores (como parte de las
actividades de facilitacion de la inversion descritas colectivamente como el «Fondo de
Chips») que proponga soluciones tanto de capital como de deuda, incluido un mecanismo de
financiacion combinada en el marco del Fondo InvestEU, establecido por el Reglamento (UE)
2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo8, en estrecha cooperacion con el Grupo del
Banco Europeo de Inversiones y con otros socios ejecutantes, como los bancos e instituciones
nacionales de fomento. Las actividades del «Fondo de Chips» deben apoyar el desarrollo de
un ecosistema de semiconductores dindmico y resiliente, ofreciendo oportunidades para una
mayor disponibilidad de fondos con objeto de apoyar el crecimiento de las empresas
emergentes y las pymes, asi como las inversiones a lo largo de toda la cadena de valor,
también para otras empresas de las cadenas de valor de los semiconductores. En este contexto,
el Consejo Europeo de Innovacion proporcionara mas apoyo especifico mediante

subvenciones e inversiones en capital a innovadores y creadores de mercado de alto riesgo.

Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de marzo de 2021, por el
que se establece el Programa InvestEU y se modifica el Reglamento (UE) 2015/1017 (DO L 107 de
26.3.2021, p. 30).
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(13)

(14)

Con el fin de superar las limitaciones de los actuales esfuerzos fragmentados de inversion
publica y privada, facilitar la integracion, el enriquecimiento mutuo y el rendimiento de la
inversion en los programas en curso, y perseguir una vision estratégica comun de la Union
sobre los semiconductores como medio para alcanzar el objetivo de la Union y de sus Estados
miembros de garantizarse un papel de liderazgo en la economia digital, la iniciativa Chips
para Europa debe facilitar una mejor coordinacion y unas sinergias mas estrechas entre los
programas de financiacion existentes a escala nacional y de la Union, una mejor coordinacion
y colaboracién con la industria y las principales partes interesadas del sector privado e
inversiones conjuntas adicionales con los Estados miembros. La ejecucion de la iniciativa se
ha establecido para mancomunar recursos de la Union, de los Estados miembros y de terceros
paises asociados con los programas existentes de la Unidn, asi como del sector privado. Por lo
tanto, el éxito de la iniciativa solo puede basarse en un esfuerzo colectivo de los Estados
miembros, con la Unidn, para apoyar tanto los considerables costes de capital como la amplia
disponibilidad de recursos de disefio virtual, ensayo y experimentacion, asi como la difusion
de conocimientos, capacidades y competencias. Cuando proceda, habida cuenta de las
especificidades de las acciones de que se trate, los objetivos de la iniciativa, en particular las
actividades del «Fondo de Chips», también deben recibir apoyo a través de un mecanismo de

financiacion combinada en el marco del Fondo InvestEU.

El apoyo de la iniciativa debe utilizarse para corregir los fallos de mercado o las situaciones
de inversion suboptimas de manera proporcionada, y las acciones no deben duplicar o
desplazar la financiacion privada o distorsionar la competencia en el mercado interior. Las

acciones deben presentar un claro valor afiadido para la Union.
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(14 bis)  La ejecucion primaria de la iniciativa debe confiarse a la Empresa Comun de Chips, tal

(15)

como se establece en el Reglamento XX/XX del Consejo, que modifica el Reglamento (UE)
2021/2085, por el que se establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa,

en lo que respecta a la Empresa Comun de Chips®.

La iniciativa debe desarrollarse sobre la solida base de conocimientos existente y mejorar las
sinergias con las acciones actualmente apoyadas por la Unidn y los Estados miembros a través
de programas y acciones de investigacion e innovacion en semiconductores y en el desarrollo
de una parte de la cadena de suministro, en particular el programa marco Horizonte Europa
establecido por el Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo!?
(Horizonte Europa) y el programa Europa Digital establecido por el Reglamento (UE)
2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo!! con el objetivo de reforzar la Union de aqui
a 2030 como actor mundial en la tecnologia de semiconductores y sus aplicaciones, con una
cuota mundial creciente de la fabricacion. Como complemento de estas actividades, la
iniciativa colaboraria estrechamente con otras partes interesadas pertinentes, incluida la

Alianza industrial sobre tecnologias de procesadores y semiconductores.

10

11

[...]

Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que
se crea el Programa Marco de Investigacion e Innovacion «Horizonte Europay, se establecen sus
normas de participacion y difusion, y se derogan los Reglamentos (UE) n.° 1290/2013 y (UE)

n.° 1291/2013 (DO L 170 de 12.5.2021, p. 1).

Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que
se establece el Programa Europa Digital y por el que se deroga la Decision (UE) 2015/2240

(DO L 166 de 11.5.2021, p. 1).
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(15 bis) A fin de permitir sinergias entre los programas de la Union vy de los Estados

miembros. los programas de trabajo de la Empresa Comun de Microprocesadores en el

marco de la Iniciativa deben, de conformidad con el articulo 17, apartado 2, letra k), v el

articulo 137, letra a bis), del Reglamento (UE) 2021/2085 del Consejo. por el que se

establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa'?, en su version

modificada, diferenciar claramente las acciones para apovar la investigacion v la

innovacion en semiconductores de las destinadas a desarrollar partes de la cadena de

suministro, de modo que se garantice la participacion adecuada de entidades publicas v

privadas.

1 Reglamento (UE) 2021/2085 del Consejo, de 19 de noviembre de 2021, por el que se establecen
las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa v se derogan los Reglamentos (CE)
n.° 219/2007, (UE) n.° 557/2014, (UE) n.° 558/2014, (UE) n.° 559/2014, (UE) n.° 560/2014, (UE)
n.” 561/2014 v (UE) n.° 642/2014 (DO L 427 de 30.11.2021, p. 17).
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(16) Con el fin de facilitar la ejecucion de acciones especificas de la iniciativa, como la plataforma
de disefo o las lineas piloto, es necesario prever como opcion un nuevo instrumento juridico,
el Consorcio Europeo de Infraestructuras de Chips (CEIC). El CEIC debe tener personalidad
juridica propia. Esto significa que, al solicitar financiacion para acciones especificas en el
marco de la iniciativa, el propio CEIC, y no las entidades individuales que lo forman, puede
ser el solicitante. No obstante, en virtud del articulo XX del Reglamento (UE) 2021/2085 del
Consejo por el que se establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte Europal-/,
modificado, las convocatorias de propuestas del programa de trabajo en el marco de la
Iniciativa Chips para Europa deben estar abiertas a diferentes formas juridicas de cooperacion
y a otros participantes, y la seleccion de propuestas a financiar no debe basarse en una forma
juridica especifica de cooperacion. El objetivo principal del CEIC debe ser fomentar una
colaboracion eficaz y estructural entre las entidades juridicas, incluidas las organizaciones de
investigacion y tecnologia, la industria y los Estados miembros. El CEIC debe contar con la
participacion de al menos tres miembros, que podran ser Estados miembros, entidades
juridicas publicas o privadas de al menos tres Estados miembros, o una combinacion de los
mismos. Al tener personalidad juridica, el CEIC gozaria de autonomia suficiente para
determinar su composicion, gobernanza, financiacion, presupuesto y las modalidades para
recabar las respectivas contribuciones financieras de los miembros, asi como la coordinacion,
la gestion de la propiedad intelectual y los métodos de trabajo. Los miembros del CEIC deben
poder disponer de plena flexibilidad a la hora de determinar la legislacion aplicable, el

domicilio social y los derechos de voto.
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La seleccion de entidades juridicas publicas y privadas que ejecuten el plan de trabajo del
ECIC debe ser justa, transparente y abierta. Para garantizar un acceso justo y equitativo a la
participacion, el ECIC debe estar abierto a nuevos miembros, que pueden ser Estados
miembros o entidades juridicas publicas o privadas, a lo largo de su vida. En particular, los
Estados miembros deben poder adherirse a un ECIC en cualquier momento como miembros
de pleno derecho o como observadores, mientras que otras entidades juridicas publicas o
privadas deben poder adherirse en cualquier momento en condiciones justas y razonables
especificadas en los estatutos. El Consejo de Autoridades Publicas de la empresa comun debe
poder verificar el grado de apertura de un ECIC y solicitar la adopcion de determinadas
medidas correctoras cuando sea necesario. La creacion de un ECIC no debe implicar la
creacion efectiva de un nuevo organismo de la Union. El CEIC debe abordar la brecha
existente en el conjunto de instrumentos de la Union para combinar la financiacion procedente
de los Estados miembros, el presupuesto de la Unidn y la inversion privada a efectos de la
ejecucion de acciones especificas de la iniciativa. La Comision no debe ser parte directa en el

Consorcio.

(16 bis)  Un CEIC entre cuyos miembros no figuren entidades privadas debe reconocerse como
un organismo internacional en el sentido del articulo 143, letra g), y del articulo 151,
apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo'?, y en el sentido del articulo 12,
apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/118/CE del Consejo!'4. Un CEIC que incluya
entidades privadas entre sus miembros no podra ser reconocido como organismo internacional

ni como organizacion internacional.

[(17) trasladado al considerando 14 bis]

13 Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema comun del
impuesto sobre el valor afiadido (DO L 347 de 11.12.2006, pp. 1-118).

Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los
impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (DO L 9 de 14.1.2009,

pp. 12-30).

14
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(17 bis)  Para facilitar el acceso a los conocimientos técnicos especializados y garantizar la

(18)

difusién de conocimientos en toda la Union, asi como el apoyo a diversas iniciativas en
materia de capacidades, debe crearse una red de centros de competencias. Los centros de
competencias prestaran servicios a las partes interesadas en los semiconductores, incluidas las
empresas emergentes y las pymes. Algunos ejemplos podrian ser facilitar el acceso a las
lineas piloto y a la plataforma de disefo, proporcionar formacién y desarrollo de capacidades,
apoyar la busqueda de inversores, hacer uso de las competencias locales existentes o dar
acceso a las industrias verticales pertinentes. Los servicios deben prestarse de forma abierta,
transparente y no discriminatoria. Cada centro de competencias debe conectarse y formar
parte de la red europea de centros de competencias en materia de semiconductores y debe
servir de punto de acceso a otros nodos de la red. A este respecto, deben explotarse al maximo
las sinergias con estructuras similares existentes, como los centros europeos de innovacion
digital. Por ejemplo, los Estados miembros podrian designar un centro europeo de innovacion
digital centrado en los semiconductores como centro de competencias a efectos del presente

Reglamento, siempre que no se infrinja la prohibicion de doble financiacion.

Con el fin de fomentar el establecimiento de las capacidades de fabricacion y disefio
necesarias y, de este modo, reforzar la resiliencia del ecosistema de semiconductores y
garantizar la seguridad del suministro en la Unidn, puede ser conveniente contar con apoyo
publico, siempre que ello no dé lugar a distorsiones en el mercado interior. A este respecto, es
necesario armonizar determinadas condiciones para que los operadores lleven a cabo
proyectos especificos a escala de la Unidén que contribuyan a la consecucion de los objetivos
del presente Reglamento y distinguir entre dos tipos de instalaciones, a saber: instalaciones de
produccion integradas y fundiciones abiertas de la UE. El factor distintivo para la inclusion en
uno u otro tipo de instalacion debe ser el modelo de negocio. Las fundiciones abiertas de

la UE ofrecen capacidad de produccion a otras empresas. Las instalaciones de produccion
integradas producen para sus propios fines comerciales y pueden integrar otras fases de la
cadena de suministro en su modelo de negocio ademas de la produccion, como el disefio y la

venta de los productos.
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(19)

(20)

Las instalaciones de produccién integrada y las fundiciones abiertas de la UE deben
proporcionar capacidades de fabricacion de semiconductores que sean «pioneras» en la Union
y contribuir a la seguridad del suministro y a la resiliencia del ecosistema de semiconductores
en el mercado interior. El factor determinante para alcanzar la consideracion de «pionero» es
aportar al mercado interior un elemento innovador en relacidon con los procesos de fabricacion
o el producto final, que puede basarse en nodos tecnoldgicos nuevos o existentes. Los
elementos innovadores pertinentes pueden serlo en relacion con el nodo tecnoldgico o con el
material de sustrato, o con enfoques que den lugar a mejoras de la capacidad informatica u
otros atributos de rendimiento, la eficiencia energética, el nivel de proteccion, seguridad o
fiabilidad, asi como la integracion de nuevas funcionalidades, como la inteligencia artificial,
la capacidad de memoria u otras. También son ejemplos de innovacioén la integracion de
procesos diversos que dé lugar a mejoras de la eficiencia o a la automatizacion del embalaje y
el ensamblaje. Por lo que se refiere a los beneficios medioambientales, los elementos
innovadores incluyen la reduccion de una forma cuantificable de la cantidad de energia, agua
o productos quimicos utilizados, o el aumento de la reciclabilidad de los materiales. Los
elementos innovadores anteriormente indicados pueden aplicarse tanto a los nodos
tecnologicos maduros como a los de vanguardia. Esta innovacion ain no debe estar presente
de forma sustancial ni debe estar prevista su produccion en la Union. Por ejemplo, una
innovacion similar en la investigacion y el desarrollo o la produccion a pequena escala no

excluiria necesariamente la consideracion como «pioneray.

Cuando una fundicidn abierta de la UE ofrezca capacidad efectiva de produccion a empresas
no vinculadas al operador de la instalacion, esta deberd establecer, aplicar y mantener una
separacion funcional adecuada y efectiva para evitar el intercambio de informacion
confidencial entre la produccidn interna y externa. Esto debe aplicarse a cualquier
informacion obtenida en el disefio y en los procesos de la etapa de fabricacion o la etapa de

empaquetado, ensamblado y prueba.
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(21) Para obtener la consideracion de instalaciones de produccion integrada o fundiciones abiertas
de la UE, la creacidn, el funcionamiento o la produccion de la instalacion deben tener efectos
indirectos positivos claros en la cadena de valor de los semiconductores en la Union que den
lugar a repercusiones positivas en la seguridad del suministro y la resiliencia del ecosistema
de semiconductores, generen un aumento de la mano de obra cualificada y contribuyan a las
transiciones ecologica y digital de la Union. A efectos de la consideracion como instalaciones
de produccion integrada o fundiciones abiertas de la UE, pueden tenerse en cuenta diversas
actividades destinadas a crear efectos indirectos positivos. Algunos ejemplos son proporcionar
acceso a las instalaciones de fabricacion a cambio de una comision de mercado; entregar kits
de disefio de procesos a empresas de disefio mas pequenas o a la plataforma de disefio;
difundir los resultados de sus actividades de I+D; colaborar en materia de investigacion con
universidades y centros de investigacién europeos; cooperar con las autoridades nacionales o
las instituciones educativas y de formacion profesional para contribuir al desarrollo de
capacidades; contribuir a proyectos de investigacion a escala de la Union; u ofrecer
oportunidades de apoyo especificas para empresas emergentes y pymes. Los efectos de las
instalaciones en varios Estados miembros, también en relacion con los objetivos de cohesion,
debe considerarse uno de los indicadores del claro efecto positivo de las instalaciones de
produccion integrada y las fundiciones abiertas de la UE en la cadena de valor de los

semiconductores en la Union.

(22) Es importante que las instalaciones de produccion integrada y las fundiciones abiertas de
la UE no estén sujetas a la aplicacion extraterritorial de las obligaciones de servicio publico
impuestas por terceros paises que puedan socavar su capacidad para utilizar sus
infraestructuras, programas informéticos, servicios, instalaciones, activos, recursos, propiedad
intelectual o conocimientos técnicos necesarios para cumplir la obligacion en materia de
pedidos calificados de prioritarios en virtud del presente Reglamento, que tendrian que

garantizar.
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(23)

(24)

A la luz del réapido desarrollo de las tecnologias de semiconductores y para reforzar la futura
competitividad industrial de la Unidn, las instalaciones de produccién integrada y las
fundiciones abiertas de la UE deben invertir en la Union en innovacion continua con vistas a
lograr avances concretos en la tecnologia de semiconductores o preparar las tecnologias de
nueva generacion. En vista de ello, las instalaciones de produccion integrada y las fundiciones
abiertas de la UE deben poder probar y experimentar nuevos avances mediante el acceso
preferente a las lineas piloto establecidas por la Iniciativa Chips para Europa a través de

solicitudes aceleradas para sus servicios, sin perjuicio del acceso efectivo de otros.

Con objeto de permitir un procedimiento uniforme y transparente de obtencion del estatuto de
instalacion de produccion integrada y fundicion abierta de la UE, la decision de otorgamiento
de dicho estatuto debe ser adoptada por la Comision tras la solicitud de una empresa
individual o un consorcio de varias empresas. El estatuto debe estar abierto tanto a la
instalacion de una nueva instalacion de fabricacion de semiconductores como a la importante
expansion o transformacion innovadora de una instalacion de fabricacion de semiconductores
ya existente. A fin de tener en cuenta la importancia de una aplicacion coordinada y
cooperativa del mecanismo previsto, la Comision debe tener en cuenta en su evaluacion la
disposicion del Estado o Estados miembros en los que el solicitante tenga la intencion de
establecer sus instalaciones a apoyar dicho establecimiento. Ademas, al evaluar la viabilidad

del plan empresarial, la Comision podria tener en cuenta el historial global del solicitante.
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(24 bis)  En vista de los derechos asociados al reconocimiento como instalacion de produccion

(25)

integrada o fundicion abierta de la UE, la Comision debe supervisar si las instalaciones a las
que se ha concedido este estatus siguen cumpliendo los criterios establecidos en el presente
Reglamento. De no ser asi, la Comision debe disponer de la facultad de revisar y, en caso
necesario, revocar el estatuto y, en consecuencia, los derechos asociados a dicho estatuto.
Cualquier decision relativa a la revocacion del estatuto debe adoptarse previa consulta al
Consejo Europeo de Semiconductores por motivos fundamentados. En consecuencia, la
empresa que opere una instalacion de produccion integrada o una fundicion abierta de la UE
debe tener la posibilidad de solicitar de forma proactiva una revision de la duracion del
estatuto o de los planes de ejecucion cuando circunstancias externas imprevistas, como
perturbaciones graves con repercusiones econodmicas directas para las instalaciones
reconocidas, puedan afectar a su capacidad de cumplir los criterios. Para tener en cuenta el
hecho de que la mayor parte de los derechos se conceden en el periodo de establecimiento, las
instalaciones deben seguir estando sujetas a la obligacion de hacer frente a los pedidos
calificados de prioritarios incluso en caso de revocacion del estatuto durante el tiempo

restante hasta la expiracion de dicho estatuto.

Habida cuenta de su importancia para garantizar la seguridad del suministro y permitir un
ecosistema de semiconductores resiliente, las instalaciones de produccion integrada y las
fundiciones abiertas de la UE deben considerarse de interés de la Union. Garantizar la
seguridad del suministro de semiconductores también es importante para la digitalizacion, que
permite la transicion ecologica de muchos otros sectores. Para contribuir a la seguridad del
suministro de semiconductores en la Union, los Estados miembros podran aplicar medidas de
apoyo y prestar apoyo administrativo en los procedimientos nacionales de concesion de
autorizaciones. Esto se entiende sin perjuicio de la competencia de la Comision en el ambito
de las ayudas estatales en virtud de los articulos 107 y 108 del Tratado, cuando proceda. Los
Estados miembros deben apoyar el establecimiento de instalaciones de produccion integrada y

de fundiciones abiertas de la UE, de conformidad con el Derecho de la Union.
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(26)

27)

(28)

Es necesario que las instalaciones de produccion integrada y las fundiciones abiertas de la UE
se creen lo antes posible, manteniendo al minimo la carga administrativa. Por esta razon, los
Estados miembros deben tratar las solicitudes relacionadas con la planificacion, la
construccion y el funcionamiento de instalaciones de produccion integrada y fundiciones
abiertas de la UE de la manera mas rapida posible. Los Estados miembros podran designar
una autoridad que facilite y coordine los procesos de concesion de autorizaciones y que podra
designar un coordinador que actiie como punto de contacto Unico para el proyecto. Ademas,
cuando sea necesario para conceder una excepcion en virtud de la Directiva 92/43/CEE del
Consejo!’ y de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo!®, el
establecimiento y funcionamiento de estas instalaciones podra considerarse de interés publico
superior en el sentido de los textos juridicos antes mencionados, siempre que se cumplan las

demas condiciones establecidas en dichas disposiciones.

El mercado interior se beneficiaria enormemente de unas normas comunes para chips
ecologicos, confiables y seguros. Los futuros dispositivos inteligentes, sistemas y plataformas
de conectividad tendran que depender de chips de semiconductores avanzados y deberan
cumplir requisitos relacionados con la ecologia, la confianza y la ciberseguridad, que
dependeran en gran medida de las caracteristicas de la tecnologia subyacente. A tal fin, la
Unidn debe desarrollar procedimientos de certificacion de referencia y exigir a la industria
que desarrolle conjuntamente dichos procedimientos para sectores y tecnologias especificos

que puedan tener una gran repercusion social.

En vista de ello, la Comision, en consulta con el Consejo Europeo de Semiconductores, debe
preparar el terreno para una certificacion de chips y sistemas integrados verdes, confiables y
seguros que se basen en tecnologias de semiconductores o las utilicen ampliamente, con la
debida participacion de las partes interesadas. En particular, deben debatir y determinar los

sectores y productos pertinentes que necesitan dicha certificacion.

15

16

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservacion de los habitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se
establece un marco comunitario de actuacion en el ambito de la politica de aguas.
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(29)

(30)

A la luz de las deficiencias estructurales de la cadena de suministro de semiconductores y del
consiguiente riesgo de futuras penurias, el presente Reglamento proporciona instrumentos
para aplicar un enfoque coordinado a fin de supervisar la cadena de valor de los
semiconductotres y abordar eficazmente las posibles perturbaciones del mercado de manera

proporcionada.

Debido a la compleja y rapida evolucion de las cadenas de valor de los semiconductores y a
su interrelacion con diversos agentes, es necesario un enfoque coordinado de supervision
periddica para aumentar la capacidad de mitigar los riesgos que puedan afectar negativamente
al suministro de semiconductores y mejorar la comprension de las dindmicas de las cadenas
de valor de los semiconductores mediante la integracion de la informacion. La Comision, en
consulta con el Consejo Europeo de Semiconductores, debe supervisar la cadena de valor de
los semiconductores centrandose en los indicadores de alerta temprana de manera que no

represente una carga administrativa excesiva para las empresas.

(30 bis)  Con el fin de reducir al minimo la carga para empresas que respondan al seguimiento de

[BD)
[(32)

(33)

la Comision y garantizar que la informacion obtenida pueda recopilarse de manera que tenga
sentido, la Comision debe prever medios normalizados para toda recopilacion de informacion.
Estos medios deben estar protegidos y garantizar que toda informacion recopilada sea tratada

de forma confidencial.
suprimido]
suprimido]

A fin de permitir estas actividades, las autoridades nacionales competentes de los Estados
miembros deben establecer una lista de contactos de todas las empresas pertinentes que
operan a lo largo de la cadena de suministro de los semiconductores con sede en su territorio
nacional, lo que debe permitir determinar quiénes son los encuestados adecuados para
solicitudes de informacion voluntarias, sin que esta lista deba ser exhaustiva. La lista de
contactos debe tratarse respetando plenamente las normas aplicables en materia de

confidencialidad.
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[(34) suprimido]

[(35) suprimido]

[(36) suprimido]

(37)

(38)

Con objeto de predecir futuras perturbaciones de las diferentes fases de la cadena de valor de
los semiconductores en la Union y del comercio dentro de la Unidn, y de prepararse para
estas, la Comision, en colaboracion con el Consejo Europeo de Semiconductores, debe
determinar indicadores de alerta temprana en la evaluacion de riesgos de la Unidn. Estos
indicadores podrian incluir aumentos atipicos de los plazos de produccion, la disponibilidad
de materias primas, productos intermedios y capital humano necesarios para la fabricacion de
semiconductores, o equipos de fabricacion adecuados, la demanda prevista de
semiconductores en los mercados de la Union y mundiales, las subidas de precios superiores a
la fluctuacion normal de los precios, el efecto de accidentes, ataques, catastrofes naturales u
otros acontecimientos graves, el impacto de las politicas comerciales, los aranceles, las
restricciones a la exportacion, las barreras comerciales y otras medidas relacionadas con el
comercio, y las repercusiones de los cierres de empresas, las deslocalizaciones o las
adquisiciones de agentes clave del mercado. Las actividades de supervision de la Comision

deben centrarse en estos indicadores de alerta temprana.

Se considera que una serie de empresas que prestan servicios o suministran bienes de
semiconductores son esenciales para una cadena de suministro efectiva de semiconductores en
el ecosistema de semiconductores de la Union, segun el nimero de empresas de la Unioén que
dependen de sus productos, su cuota de mercado de la Unidon o mundial, su importancia para
garantizar un nivel suficiente de suministro o las posibles repercusiones de la perturbacion del
suministro de sus productos o servicios. Los Estados miembros, en colaboracion con la

Comisioén, deben identificar a los principales agentes del mercado en su territorio.
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(39) De conformidad con el articulo 4 del Reglamento (UE) 2019/452, por el que se establece un
marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Union!’, para determinar si
una inversion extranjera directa puede afectar a la seguridad o al orden publico, los Estados
miembros y la Comision pueden tener en cuenta sus efectos potenciales en las tecnologias
criticas y los productos de doble uso, tal como se definen en el articulo 2, punto 1, del

Reglamento (CE) n.° 428/2009 del Consejo!8, incluidos los semiconductores.

(40) Los Estados miembros deben tener en cuenta especificamente la integridad de las actividades
llevadas a cabo por los principales agentes de los mercados. Tales cuestiones podrian ser
puestas en conocimiento del Consejo Europeo de Semiconductores por el Estado miembro de

que se trate.

(40 bis)  Para permitir la anticipacion de posibles situaciones de escasez, las autoridades
nacionales competentes deben alertar a la Comision si tienen conocimiento de un riesgo de
perturbacion grave en el suministro de semiconductores. A fin de garantizar un enfoque
coordinado, la Comision, cuando tenga conocimiento de un riesgo de perturbacion grave en el
suministro de semiconductores, en particular a través de informacion procedente de socios
internacionales, debe convocar una reunion extraordinaria del Consejo Europeo de
Semiconductores para debatir la gravedad de las perturbaciones y si puede ser adecuado,
necesario y proporcionado que los Estados miembros lleven a cabo una contratacion conjunta
coordinada como medida preventiva, asi como entablar un didlogo con las partes interesadas,
con vistas a determinar y preparar medidas preventivas. El Consejo Europeo de
Semiconductores y la Comision deben tener en cuenta, en el marco de ese dialogo, los puntos
de vista de los agentes econdmicos y las partes interesadas de la cadena de valor de los
semiconductores. La Comision debe entablar consultas y cooperar con terceros paises
pertinentes con el fin de abordar cualquier perturbacion en la cadena de suministro
internacional, de conformidad con las obligaciones internacionales y sin perjuicio de los

requisitos de procedimiento.

17 Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por el
que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Union

(DO L 791de21.3.2019,p. 1).

Reglamento (CE) n.° 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen
comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el transito de productos de
doble uso (DO L 134 de 29.5.2009, p. 1).

18
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(41) A tal fin, cuando la Comision tenga conocimiento de un riesgo de perturbacion grave en el
suministro de semiconductores, debe llevar a cabo una evaluacioén de dichos riesgos. Si esta
evaluacion arroja pruebas concretas, serias y fiables de perturbaciones graves del suministro
de semiconductores u obstaculos graves al comercio de semiconductores dentro de la Unién
que den lugar a una escasez significativa que impida el suministro, la reparacion y el
mantenimiento de productos esenciales utilizados por sectores criticos, por ejemplo, equipos
médicos y de diagnoéstico, la Comision debe poder presentar al Consejo una propuesta para
activar la fase de crisis. La Comision debe evaluar la necesidad de una prolongacion y
prolongar la duracion de la fase de crisis durante un periodo predeterminado, en caso de que
se determine dicha necesidad, teniendo en cuenta el dictamen del Consejo Europeo de
Semiconductores y las observaciones de los agentes econdmicos y las partes interesadas de la
cadena de valor de los semiconductores, y debe poder presentar una propuesta al Consejo para
prolongar la fase de crisis. Del mismo modo, la Comision debe evaluar la finalizacion
anticipada de la fase de crisis e iniciar dicho procedimiento cuando proceda, previa consulta al

Consejo Europeo de Semiconductores.

(41 bis)  Debido al caracter politicamente delicado de la activacion de la fase de crisis y de las
posibles medidas que pueden adoptarse en respuesta a esta, incluido el impacto significativo
que dichas medidas podrian tener en empresas privadas de la Union, debe otorgarse al
Consejo el poder para adoptar un acto de ejecucion por lo que respecta a la activacion,

prolongacion y finalizacion de la fase de crisis en una crisis de semiconductores.
[(42) suprimido]

[(43) suprimido]
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(44)

(45)

La estrecha cooperacion entre la Comision y los Estados miembros y la coordinacion de
cualquier medida nacional adoptada en relacion con la cadena de suministro de
semiconductores son indispensables durante la fase de crisis con el fin de hacer frente a las
perturbaciones con la coherencia, la resiliencia y la eficacia necesarias. Con este objetivo, el
Consejo Europeo de Semiconductores debe celebrar reuniones extraordinarias cuando sea
necesario. Toda medida que se adopte debe limitarse estrictamente al periodo de duracion de

la fase de crisis.

Para que la Unién pueda dar una respuesta rapida, eficiente y coordinada a una crisis de
semiconductores, es necesario proporcionar a los responsables de la toma de decisiones
informacion oportuna y actualizada sobre la situacion operativa en curso, asi como garantizar
que puedan adoptarse medidas eficaces para garantizar el suministro de semiconductores a los
sectores criticos afectados. Cuando se active la fase de crisis, deben determinarse y aplicarse
medidas adecuadas, eficaces y proporcionadas, sin perjuicio de un posible compromiso
internacional continuado con los socios pertinentes con vistas a mitigar la evolucion de la
situacion de crisis. Ademas, el Consejo Europeo de Semiconductores puede asesorar sobre la
necesidad de introducir medidas de salvaguardia de conformidad con el Reglamento (UE)
2015/479 del Parlamento Europeo y del Consejo!®. El uso de todas las medidas de emergencia
debe ser proporcionado y limitarse a lo necesario para hacer frente a las perturbaciones
significativas de que se trate, en la medida en que ello redunde en el interés superior de la
Uniodn. La Comision debe informar peridodicamente al Parlamento Europeo y al Consejo de las
medidas adoptadas y de los motivos subyacentes. La Comision, previa consulta con el
Consejo, podra publicar orientaciones adicionales sobre la aplicacion y el uso de las medidas

de emergencia.

19

Reglamento (UE) 2015/479 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, sobre el
régimen comun aplicable a las exportaciones (DO L 83 de 27.3.2015, p. 34).
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(46) Una serie de sectores son criticos para el correcto funcionamiento del mercado interior. Estos
sectores figuran en el anexo de la Directiva (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la resiliencia de las entidades criticas?’, en la version en vigor a ... A efectos del
presente Reglamento, la defensa y la seguridad deben considerarse también sectores criticos.
Los pedidos calificados de prioritarios y las compras comunes solo deben adoptarse con el
objetivo de garantizar el suministro a sectores criticos. La Comision puede limitar las medidas
de emergencia a algunos de estos sectores, 0 a partes de estos, cuando la crisis de

semiconductores haya perturbado o amenace con perturbar su funcionamiento.

20 Directiva (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., relativa a la resiliencia de las

entidades criticas (DOL ... de .../...,p....).
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(47) La finalidad de las solicitudes de informacion de empresas a lo largo de la cadena de
suministro de semiconductores establecidas en la Union en la fase de crisis es posibilitar
evaluaciones precisas de la crisis de los semiconductores con el fin de determinar y preparar
posibles medidas de mitigacion o emergencia a escala nacional o de la Union. Dicha
informacion puede incluir la capacidad tedrica de produccion, la capacidad efectiva de
produccion, asi como las principales perturbaciones y cuellos de botella en el momento de la
evaluacion. También podria incluir las existencias habituales y actuales de productos
pertinentes para la crisis en sus instalaciones de produccion situadas en la Union y en las
instalaciones de terceros paises que dichas empresas gestionan, contratan o de las que se
suministran; el plazo de produccion medio habitual y actual de los productos mas comunes; la
produccion prevista para los tres meses siguientes por cada instalacion de produccion de la
Union; o las razones que impiden utilizar por completo la capacidad efectiva de produccion.
Tal informacion debe limitarse a la necesaria para evaluar la naturaleza de la crisis de los
semiconductores o posibles medidas de mitigacion o de emergencia a escala nacional o de la
Uniodn. Las solicitudes de informacion no deben implicar el suministro de informacién cuya
divulgacion sea contraria a los intereses de seguridad nacional de los Estados miembros. La
informacion concreta que se solicite debe elaborarse en cooperacion con el Consejo Europeo
de Semiconductores, sobre la base del asesoramiento previo de un nimero representativo de
empresas pertinentes a través de una consulta voluntaria. Toda solicitud debe ser
proporcionada, tener en cuenta los objetivos legitimos de la empresa y el coste y el esfuerzo
necesarios para facilitar los datos, asi como establecer plazos adecuados para transmitir la
informacion solicitada. Las empresas deben estar obligadas a atender la solicitud y pueden ser
objeto de sanciones en caso de que, deliberadamente o por negligencia grave, incumplan
dicha obligacion o proporcionen informacion incorrecta. Toda informacion obtenida debe
utilizarse exclusivamente para los fines del presente Reglamento y estar sujeta a normas de
confidencialidad. Para garantizar la plena implicacion de los Estados miembros en los que la
empresa tenga su centro de produccion, la Comision debe remitir sin demora una copia de la
solicitud de informacion a la autoridad nacional competente y, si esta asi lo solicita, compartir

la informacién obtenida por medios seguros.
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(48)

En caso de que una empresa sea objeto de una solicitud de informacion relativa a sus
actividades en el &mbito de los semiconductores en un tercer pais, deberd informar de ello a la
Comision para que esta pueda evaluar si la solicitud de informacion por parte de la Comision

esta justificada.

Como instrumento de tltimo recurso para garantizar que los sectores criticos puedan seguir
funcionando en tiempos de crisis y unicamente cuando sea necesario y proporcionado para
este fin, la Comision podria obligar a las instalaciones de produccion integrada y a las
fundiciones abiertas de la UE a aceptar y priorizar pedidos de productos pertinentes para la
crisis que sean desplegados directamente por sectores criticos o utilizados para producir
dispositivos empleados por sectores criticos. Los posibles beneficiarios de pedidos calificados
de prioritarios deben ser entidades de sectores criticos o empresas que abastezcan a sectores
criticos cuyas actividades se vean interrumpidas o en riesgo de interrupcion debido a la
escasez de productos. Para garantizar que los pedidos calificados de prioritarios solo se
utilicen cuando sea necesario, deben restringirse a los beneficiarios que no hayan podido
evitar, por ejemplo a través de sus practicas de contratacion publica, ni mitigar el impacto de
la escasez por otros medios, como el uso de las reservas existentes. Esta obligacion también
puede ampliarse a otras empresas con respecto a sus instalaciones de semiconductores con
respecto a las cuales hayan aceptado tal posibilidad en el contexto de la recepcion de ayudas
publicas, si dichas ayudas estuvieran destinadas a impulsar la posibilidad de aumentar la
capacidad de produccion. La decision sobre un pedido calificado de prioritario debe adoptarse
de conformidad con todas las obligaciones juridicas de la Union aplicables, teniendo en
cuenta las circunstancias del caso. La obligacion de calificacion prioritaria debe prevalecer
sobre cualquier obligacion de ejecucion de Derecho publico o privado, teniendo en cuenta los
objetivos legitimos de las empresas y el coste y el esfuerzo necesarios para cualquier cambio
en la secuencia de produccion. Las empresas pueden ser sancionadas si incumplen la

obligacion de los pedidos calificados de prioritarios.
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(49)

La empresa afectada debe estar obligada a aceptar un pedido calificado de prioritario y a darle
prioridad. Con el fin de garantizar que los pedidos calificados de prioritarios se ajusten a las
capacidades y a la cartera de produccion de la instalacion, la Comision debe ofrecer a la
instalacion en cuestion la oportunidad de ser oida sobre la viabilidad y los detalles del pedido
calificado de prioritario. La Comision no debe realizar el pedido calificado de prioritario
cuando la instalacion no sea capaz de cumplir el pedido, ni siquiera dandole prioridad, bien
por una capacidad tedrica de produccion o una capacidad efectiva de produccion que sean
insuficientes, o si la instalacién no suministra el producto o no presta el servicio o porque esto

suponga una carga econdmica excesiva y cause grandes dificultades a la instalacion.

(49 bis) A fin de garantizar un marco transparente y claro para la ejecucion de pedidos

(50)

calificados de prioritarios, la Comision debe estar facultada para adoptar un acto de ejecucion
que establezca las disposiciones practicas y operativas. Dicho acto de ejecucion debe contener
salvaguardias para garantizar que los pedidos calificados de prioritarios se ejecuten de
conformidad con los principios de necesidad y proporcionalidad, como un mecanismo que
tenga en cuenta los pedidos existentes y un mecanismo para garantizar que los volimenes de

pedidos calificados de prioritarios no excedan de lo necesario.

En la circunstancia excepcional de que una empresa que opere a lo largo de la cadena de
suministro de semiconductores en la Union reciba una solicitud de pedido calificado de
prioritario por parte de un tercer pais, esta deberd informar a la Comision de dicha solicitud,
con el fin de evaluar si, en caso de que se produzca un impacto significativo en la seguridad
del suministro a sectores criticos y se cumplan los demads requisitos de necesidad,
proporcionalidad y legalidad en las circunstancias del caso, la Comision también debe

imponer una obligacion de pedido calificado de prioritario.
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(51) Habida cuenta de la importancia de garantizar la seguridad del suministro a sectores criticos
que desempefian funciones sociales vitales, el cumplimiento de la obligacion de realizar un
pedido calificado de prioritario no debe implicar responsabilidad por dafos frente a terceros
por incumplimiento de las obligaciones contractuales que puedan derivarse de los cambios
temporales necesarios en los procesos operativos del fabricante en cuestion, siendo esta
limitada en la medida en que el incumplimiento de las obligaciones contractuales fuera
necesario para cumplir el mandato de priorizacion. Las empresas potencialmente incluidas en
el ambito de un pedido calificado de prioritario deben anticipar esta posibilidad en las
condiciones de sus contratos comerciales. Sin perjuicio de la aplicabilidad de otras
disposiciones, la responsabilidad por los dafios causados por productos defectuosos, prevista
en la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985%!, no se ve afectada por esta

exencion de responsabilidad.

(52) La obligacion de dar prioridad a la produccion de determinados productos respeta el
contenido esencial de la libertad de empresa y la libertad contractual consagradas en el
articulo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioén Europea (en lo sucesivo,
«Carta») y no afectara de manera desproporcionada al derecho a la propiedad consagrado en
el articulo 17 de la Carta. De conformidad con el articulo 52, apartado 1, de la Carta,
cualquier limitacion del ejercicio de dichos derechos en el presente Reglamento debera ser
establecida por la ley, respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades y cumplir

el principio de proporcionalidad.

21 Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximacion de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de
responsabilidad por los dafios causados por productos defectuosos (DO L 210 de 7.8.1985, p. 29).
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(53)

(54)

Cuando la fase de crisis esté activada, dos o mas Estados miembros podrian encargar a la
Comision que agregue la demanda y actiie en su nombre en sus procesos de contratacion
publica en aras del interés publico, de conformidad con las normas y procedimientos vigentes
de la Unidn, aprovechando su poder de compra. El mandato podria autorizar a la Comision a
celebrar acuerdos relativos a la compra de productos pertinentes para la crisis que sean
desplegados directamente por sectores criticos o utilizados para producir dispositivos
empleados por sectores criticos. La Comision debe evaluar la utilidad, la necesidad y la
proporcionalidad de cada solicitud en consulta con el Consejo Europeo de Semiconductores.
Cuando tenga la intencion de no dar curso a la solicitud, debe informar a los Estados
miembros afectados y al Consejo Europeo de Semiconductores e indicar sus razones. Los
detalles de procedimiento deben establecerse en un acuerdo entre la Comision y los Estados
miembros participantes, que puede incluir el nimero de contratos que deben celebrarse y las
condiciones de la compra comin, como los precios, los plazos de entrega, las cantidades y las
clausulas de inclusion o exclusion voluntaria. La compra en comun puede dar lugar a la firma
de un contrato que cubra las necesidades de todos los Estados miembros o de varios contratos
que cubran las necesidades de uno o varios Estados miembros. Ademas, los Estados
miembros participantes deben tener derecho a designar representantes que proporcionen
orientacion y asesoramiento durante los procedimientos de contratacion publica y en la
negociacion de los acuerdos de compra. La implantacion y el uso de los productos adquiridos

deben seguir siendo competencia de los Estados miembros participantes.

Durante una crisis de escasez de semiconductores podria resultar necesario que la Unioén
estudiara la aplicacion de medidas de proteccion. El Consejo Europeo de Semiconductores
puede expresar su opinidon para informar a la Comision acerca de si la situacion del mercado
supone una escasez significativa de productos esenciales con arreglo al Reglamento (UE)
2015/479.
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(55) A fin de facilitar una aplicacion fluida, eficaz y armonizada del presente Reglamento, asi
como la cooperacion y el intercambio de informacion, es preciso establecer el Consejo
Europeo de Semiconductores. El Consejo Europeo de Semiconductores debe proporcionar
asesoramiento y asistencia a la Comision sobre cuestiones especificas. Estas cuestiones deben
incluir el asesoramiento sobre la Iniciativa Chips para Europa al Consejo de Autoridades
Publicas de la Empresa Comun de Chips; el asesoramiento a la Comision en la evaluacion de
la informacion para las instalaciones de produccion integrada y las fundiciones abiertas de
la UE; el debate y la preparacion de la identificacion de sectores y tecnologias especificos que
puedan tener un impacto social o medioambiental elevado y que, por tanto, requieran la
certificacion de productos ecoldgicos, de confianza y seguros, asi como el seguimiento
coordinado y la respuesta a las crisis. Ademas, el Consejo Europeo de Semiconductores debe
ofrecer asesoramiento y recomendaciones relativas a la aplicacion del presente Reglamento,
facilitar la cooperacion entre Estados miembros y el intercambio de informacion sobre
cuestiones relacionadas con el presente Reglamento. El Consejo Europeo de Semiconductores
debe apoyar a la Comision en la cooperacion internacional en consonancia con las
obligaciones internacionales, incluida la recopilacion de informacién y la evaluacion de crisis.
Ademés, el Consejo Europeo de Semiconductores debe coordinar, cooperar e intercambiar
informacion con otras estructuras de la Unidn encargadas de la respuesta y preparacion ante
crisis, con vistas a garantizar un enfoque coherente y coordinado de la Unién en lo que
respecta a la respuesta a las crisis y a las medidas de preparacion frente a crisis en caso de

crisis de semiconductores.
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(56)

(57)

Un representante de la Comision debe presidir el Consejo Europeo de Semiconductores. Cada
Estado miembro debe nombrar al menos a un representante de alto nivel para el Consejo
Europeo de Semiconductores. También podrian designar a diferentes representantes en
relacion con las diferentes tareas del Consejo Europeo de Semiconductores, por ejemplo, en
funcion del capitulo del presente Reglamento que se debata en las reuniones del Consejo
Europeo de Semiconductores. Con el fin de recibir asesoramiento importante sobre las
actividades del Consejo Europeo de Semiconductores y permitir una participacion adecuada
de las partes interesadas, la persona que presida puede crear subgrupos y debe estar facultada
para invitar a expertos y observadores a participar en las reuniones con caracter puntual o
invitar a partes interesadas, en particular organizaciones que representen los intereses de la
industria de los semiconductores de la Union, como la Alianza industrial sobre tecnologias de

procesadores y semiconductores, a sus subgrupos en calidad de observadores.

El Consejo Europeo de Semiconductores celebrara reuniones separadas para las tareas
correspondientes al capitulo II y para las tareas correspondientes a los capitulos IIT y IV. Los
Estados miembros deben esforzarse por garantizar una cooperacion eficaz y eficiente en el
Consejo Europeo de Semiconductores. La persona que presida debe poder facilitar los
intercambios entre el Consejo Europeo de Semiconductores y otros drganos, organismos y
grupos consultivos de la Union. Habida cuenta de la importancia del suministro de
semiconductores para otros sectores y de la consiguiente necesidad de coordinacion, la
persona que presida debe garantizar la participacion de otras instituciones y organismos de la
Unidn en calidad de observadores en las reuniones del Consejo Europeo de Semiconductores,
cuando sea pertinente y proceda en relacion con el mecanismo de seguimiento y respuesta a
las crisis establecido en el capitulo IV. Con el fin de continuar y aprovechar la labor a raiz de
la aplicacion de la Recomendacion de la Comision sobre un conjunto de instrumentos
comunes de la Unién para hacer frente a la escasez de semiconductores, el Consejo Europeo
de Semiconductores debe llevar a cabo las tareas del Grupo Europeo de Expertos en
Semiconductores. Una vez que el Consejo Europeo de Semiconductores esté operativo, el

grupo de expertos debe dejar de existir.
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(58) Los Estados miembros desempeiian un papel clave en la aplicacion y el cumplimiento del
presente Reglamento. A este respecto, cada Estado miembro debe designar una o varias
autoridades nacionales competentes a efectos de la aplicacion efectiva del presente
Reglamento y garantizar que dichas autoridades estén debidamente capacitadas y dotadas de
los recursos necesarios. Los Estados miembros podrian designar una o varias autoridades
existentes. Con el fin de aumentar la eficiencia organizativa en los Estados miembros y de
establecer un punto de contacto oficial ante el publico y otros interlocutores a escala de los
Estados miembros y de la Unidn, incluida la Comision y el Consejo Europeo de
Semiconductores, cada Estado miembro debe designar, de entre una de las autoridades que
haya designado como autoridad competente en virtud del presente Reglamento, un punto de
contacto Unico nacional responsable de coordinar las cuestiones relacionadas con el presente
Reglamento y la cooperacion transfronteriza con las autoridades competentes de otros Estados

miembros.

(59) Con vistas a garantizar una cooperacion fiable y constructiva de las autoridades competentes
en la Unidn y a escala nacional, todas las partes implicadas en la aplicacion del presente
Reglamento deben respetar la confidencialidad de la informacién y los datos que obtengan en
el ejercicio de sus funciones para proteger, en particular, los derechos de propiedad intelectual
e industrial y la informacion comercial delicada o los secretos comerciales. Toda informacion
obtenida en la aplicacion como instalacion de produccion integrada o fundicion abierta de
la UE, en el contexto de las solicitudes de informacidn o de las obligaciones de notificacion
en virtud del presente Reglamento, debe utilizarse inicamente a efectos del presente
Reglamento y debe estar amparada por la obligacién de secreto profesional de conformidad
con el articulo 339 del Tratado, asi como por las normas internas de la Comision sobre el
tratamiento seguro de los datos, en particular la Decision (UE, Euratom) 2015/443 de la
Comision, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la Comision?2. La Comision y las
autoridades nacionales competentes, sus funcionarios, agentes y otras personas que trabajen
bajo la supervision de dichas autoridades, asi como los funcionarios de otras autoridades de
los Estados miembros deben garantizar la confidencialidad de la informacién obtenida en el
gjercicio de sus funciones y actividades. Esto también debe aplicarse al Consejo Europeo de
Semiconductores y al Comité de Semiconductores establecidos en el presente Reglamento.
Cuando proceda, la Comisioén debe poder adoptar actos de ejecucion a fin de especificar las
disposiciones practicas para el tratamiento de la informacion confidencial en el contexto de la

recopilacion de informacion.

2 DO L 72 de 17.3.2015, p. 41.
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(60)

[(61)

(62)

El cumplimiento de las obligaciones impuestas en virtud del presente Reglamento debe
garantizarse mediante multas y multas coercitivas. A tal fin, deben establecerse niveles
adecuados para las multas por el incumplimiento de las solicitudes de informacién y de las
obligaciones de notificacion en virtud del presente Reglamento, teniendo en cuenta los
distintos niveles de gravedad del incumplimiento entre ambas obligaciones y con diferentes
limites maximos para las pymes. Ademas, deben establecerse multas coercitivas por el
incumplimiento de la obligacion de aceptar y ejecutar pedidos calificados de prioritarios, que
deben ser proporcionadas y reflejar los niveles de precios en el mercado durante los ultimos
90 dias, con diferentes limites maximos para las pymes. Deben aplicarse plazos de
prescripcion a la imposicion de multas y multas coercitivas, ademas de los plazos de
prescripcion para la ejecucion de sanciones. Asimismo, la Comision debe conceder a la
empresa o a las organizaciones representantes de las empresas de que se trate el derecho a ser

oidas.
suprimido]

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecucion del presente Reglamento, deben
conferirse a la Comisién competencias de ejecucion en lo que respecta a la seleccion de los
CEIC, de modo que se alcancen los objetivos de la Iniciativa. Ademas, deben conferirse a la
Comisioén competencias de ejecucion para establecer las modalidades practicas y operativas
para el funcionamiento de los pedidos calificados de prioritarios, y para especificar las
disposiciones practicas en relacion con el tratamiento de la informacion confidencial. Dichas
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 182/2011 del

Parlamento Europeo y del Consejo?3.

23

Reglamento (UE) n.° 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por
el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por

parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecucion por la Comision
(DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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(63) Dado que el objetivo del presente Reglamento no puede ser alcanzado de manera suficiente
por los Estados miembros y, debido a la dimension o efectos de la accion, puede lograrse
mejor a escala de la Union, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de
subsidiariedad establecido en el articulo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de
proporcionalidad establecido en ese mismo articulo, el presente Reglamento no excede de lo

necesario para alcanzar dicho objetivo.
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HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CArPiTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1
Objeto y objetivos

1. El presente Reglamento establece un marco para reforzar el ecosistema de los

semiconductores a escala de la Union, en particular mediante las siguientes medidas:
a)  crear la Iniciativa Chips para Europa (en lo sucesivo, «la Iniciativay);

b)  determinar los criterios para el reconocimiento y el apoyo a las instalaciones de
produccion integrada que sean pioneras y las fundiciones abiertas de la UE que
fomenten la seguridad del suministro y la resiliencia del ecosistema de semiconductores

en la Union;

c)  establecer un mecanismo de coordinacion entre los Estados miembros y la Comision
para supervisar el suministro de semiconductores y la respuesta a las crisis ante la

escasez de semiconductores.

2. El primer objetivo del presente Reglamento es garantizar las condiciones necesarias para la
competitividad y la capacidad de innovacion de la Union, asi como la adaptacion de la
industria a los cambios estructurales debidos a los rapidos ciclos de innovacién y a la

necesidad de sostenibilidad.

El segundo objetivo, que es independiente del primero y lo complementa, es mejorar el
funcionamiento del mercado interior estableciendo un marco juridico uniforme de la Unidon
para aumentar la resiliencia y la seguridad del suministro de la Union en el &mbito de las
tecnologias de semiconductores con vistas a mejorar la robustez para evitar las

perturbaciones.
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Articulo 2

Definiciones

1.  Alos efectos del presente Reglamento, se entendera por:

1y

2)

«semiconductory»: uno de los siguientes elementos:

a)  un material, ya sea un elemento o un compuesto, cuya conductividad eléctrica

puede modificarse, o

b)  un componente formado por una serie de capas de materiales semiconductores,
aislantes y conductores, configuradas con arreglo a un patrén predeterminado, y

que esta destinado a desempefiar funciones electronicas o fotonicas bien definidas;

«chip»: un dispositivo electrénico compuesto por diversos elementos funcionales en una
sola pieza de material semiconductor, normalmente en forma de memoria, dispositivo

logico, procesador y dispositivos analdgicos, también denominado «circuito integrado»;

2 bis) «chip cuantico»: un dispositivo que procesa informacion a nivel de sistemas cuanticos

individuales, con un nivel variable de integracion de componentes en el chip en funcion
de la plataforma cuantica utilizada, incluidas las plataformas de informatica,

comunicacion, deteccion o metrologia cudnticas;

3)  «nodo tecnologico»: un proceso especifico de fabricacion de semiconductores y sus
normas de disefio;

4)  «cadena de suministro de semiconductoresy: el sistema de actividades, organizaciones,
agentes, tecnologia, informacion, recursos y servicios que intervienen en la produccion
de semiconductores, entre ellos las materias primas y transformadas, el equipo de
fabricacion, el disefio —incluido el desarrollo de software conexo—, la fabricacion, el
ensamblado, la realizacion de pruebas y el empaquetado;
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5)

6)

[7)

8)

9

«cadena de valor de los semiconductores»: el conjunto de actividades relacionadas con
un producto semiconductor, desde su concepcion hasta su uso final, como las materias
primas y transformadas, el equipo de fabricacion, la investigacion, el desarrollo y la
innovacion, el disefio, la fabricacion, la realizacioén de pruebas, el ensamblado y el
empaquetado, pasando por la incorporacion e integracion en los productos finales, asi
como los procesos de fin de vida util, como la reutilizacion, el desmontaje y el

reciclado;

«linea piloto»: un proyecto o accion experimentales que abordan niveles mas elevados
de madurez tecnolodgica a partir de los niveles 3 a 8, a fin de seguir desarrollando una
infraestructura facilitadora necesaria para probar, demostrar, validar y calibrar un

producto o sistema con las hipétesis de modelo;
suprimido]

«pequenas y medianas empresas» o «pymes»: las pequefas y medianas empresas tal
como se definen en el articulo 2 del anexo de la Recomendacion 2003/361/CE de la

Comision?4;

«empresa de mediana capitalizacion»: una empresa que no es una pyme y que da
empleo a un maximo de 3 000 personas, segiin un calculo de efectivos realizado de

conformidad con los articulos 3 a 6 del anexo de la Recomendacion 2003/361/CE;

9 bis)«pequena empresa de mediana capitalizacion»: una entidad que no es una pyme y que

cuenta con un maximo de 499 empleados, segin un célculo de efectivos realizado de

conformidad con los articulos 3 a 6 del anexo de la Recomendacion 2003/361/CE;

24

Recomendacion de la Comision, de 6 de mayo de 2003, sobre la definicion de microempresas,

pequefias y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
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10)

11)

«instalacion pionera»: una instalacion de fabricacion de semiconductores que aporta
innovaciones respecto al proceso de fabricacion o al producto final, que aun no esta
presente de manera significativa en la Union o sobre cuya construccion en la Union aun
no hay compromiso alguno. Se incluyen, entre otras, las innovaciones relacionadas con
las mejoras en la capacidad informética o en el nivel de proteccion, seguridad o
fiabilidad, de rendimiento energético y medioambiental, del nodo tecnolégico o
sustrato, o en la aplicacion de procesos de produccion que den lugar a mejoras de

eficiencia;

«chips de proxima generacion» y «tecnologias de semiconductores de proxima
generaciony: las tecnologias de chips y de semiconductores que sobrepasan el estado
actual de la técnica al ofrecer mejoras significativas en capacidad informadtica o en el
nivel de proteccion, seguridad o fiabilidad, de rendimiento energético y
medioambiental, del nodo tecnolédgico o sustrato, o en la aplicacion de procesos de

produccion que den lugar a mejoras de eficiencia;

11 bis) «tecnologias de semiconductores de vanguardia»: lo mas novedoso de la

innovacion en las tecnologias de chips y semiconductores cuando se llevan a cabo los

proyectos;

11 ter) «fabricacion de semiconductores»: cualquiera de las fases de produccion y

12)

13)

14)

15)

transformacion de obleas de semiconductores —incluidos los sustratos y las etapas de
fabricacion (front-end) y de empaquetado, ensamblado y prueba (back-end)—

necesarias para suministrar un producto semiconductor acabado;

«etapa de fabricaciony» (front-end): la totalidad de la elaboracion de una oblea de un

semiconductor;

«etapa de empaquetado, ensamblado y prueba» (back-end): el empaquetado, el

ensamblado y la prueba del producto semiconductor;

«usuario de semiconductores»: una empresa que fabrica productos finales en los que se

incorporan semiconductores;

«agentes clave del mercado»: las empresas de la cadena de suministro de los
semiconductores de la Unidn cuyo funcionamiento fiable es esencial para el suministro

de semiconductores;
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16)

«sector critico»: cualquier sector contemplado en el anexo de la Directiva (UE) .../...
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la resiliencia de las entidades criticas,

en la version en vigor a ..., asi como los sectores de la defensa y de seguridad;

17) «producto pertinente para la crisis»: los semiconductores, productos intermedios y
materias primas necesarios para producir semiconductores o productos intermedios, que
se ven afectados por una crisis de los semiconductores y son pertinentes para garantizar
funciones cruciales de un sector critico;

18) «capacidad tedrica de producciony: la produccion que puede alcanzar una instalacion de
fabricacion de semiconductores con recursos optimos;

19) «capacidad efectiva de produccioén»: la produccidn de una instalacion de fabricacion de
semiconductores.

CariTULO 11
INICIATIVA CHIPS PARA EUROPA
SECCION 1
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 3
Creacion de la Iniciativa
1. Se crea la Iniciativa, cuya duracion sera la del marco financiero plurianual 2021-2027.
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La iniciativa recibira financiacion del programa Horizonte Europa y del programa Europa
Digital, y en particular de su objetivo especifico 6, por un importe indicativo maximo

de 1 650 millones EUR y 1 250 millones EUR, respectivamente. La financiacion mencionada
se ejecutara de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/695 y el Reglamento (UE)
2021/694.

Articulo 4
Objetivos de la iniciativa

La iniciativa tiene por objetivo general apoyar el desarrollo de capacidades tecnologicas a
gran escala y las actividades de investigacion e innovacidn conexas en toda la cadena de valor
de los semiconductores de la Union a fin de permitir el desarrollo y la implantacion de
tecnologias cuanticas y semiconductores de vanguardia y de proxima generacion, que
reforzaran las capacidades de disefio avanzado, integracion de sistemas, produccion de chips
de la Unidén. También contribuira a la consecucion de las transiciones verde y digital, en
particular con la reduccion del impacto ambiental de los sistemas electronicos, la mejora de la
sostenibilidad de los chips de proxima generacion y el refuerzo de los procesos de la
economia circular, y mediante la respuesta a la «seguridad desde el disefio» que supone una

defensa frente a las amenazas para la ciberseguridad.
La iniciativa contara con los cinco objetivos operativos siguientes:

a)  objetivo operativo 1: desarrollar capacidades de disefio avanzado a gran escala para

tecnologias integradas de semiconductores;

b)  objetivo operativo 2: mejorar las lineas piloto existentes y desarrollar otras nuevas de
caracter avanzado para propiciar el desarrollo y la implantacion de tecnologias de

semiconductores de vanguardia y de proxima generacion;
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c) objetivo operativo 3: crear capacidades tecnologicas y de ingenieria avanzadas para
acelerar el desarrollo innovador de chips cuanticos y las tecnologias de semiconductores

asociadas;

d)  objetivo operativo 4: crear una red de centros de competencia en toda la Uniéon mediante

la mejora de las instalaciones existentes o la creacidon de otras nuevas;

e)  objetivo operativo 5: facilitar el acceso a la financiacion de la deuda y al capital por
parte, en particular, de empresas emergentes, empresas emergentes en expansion, pymes
y pequeiias empresas de mediana capitalizacion de la cadena de valor de los
semiconductores, a través de un mecanismo de financiacion combinada en el marco del

Fondo InvestEU y a través del Consejo Europeo de Innovacion (el «Fondo de Chips»).

3. Los objetivos operativos a que se refiere el apartado 2 podran incluir actividades de desarrollo
de capacidades y actividades de investigacion e innovacion conexas. Todas las actividades de
desarrollo de capacidades se financiaran a través del programa Europa Digital y las
actividades de investigacion e innovacion conexas se financiaran a través del programa

Horizonte Europa.

Articulo 5

Contenido de la iniciativa

1. Lainiciativa,
a)  en virtud del objetivo operativo 1:

1)  creard y mantendrd una plataforma virtual, disponible en toda la Union, que
integre las instalaciones de disefio existentes y las nuevas con bibliotecas

ampliadas y herramientas de automatizacion del disefio electronico (EDA);
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b)

2)

3)

ampliara las capacidades de disefio mediante el fomento de avances innovadores,
como arquitecturas de procesadores basadas en la arquitectura de conjunto de
instrucciones reducido de cédigo abierto (RISC-V), arquitecturas que se
construyen con arreglo al principio de «seguridad desde el disefio», y otras
arquitecturas innovadoras, nuevos tipos de memorias, procesadores, aceleradores

o chips de bajo consumo;

ampliar el ecosistema de semiconductores mediante la integracion de sectores,
como la salud, la movilidad, la energia, las telecomunicaciones, la seguridad, la
defensa y el espacio, contribuyendo a la consecucion de los objetivos en los

ambitos ecoldgico, digital y de innovacion de la Union;

en virtud del objetivo operativo 2:

1)

2)

reforzard las capacidades en tecnologias de produccion de chips de proxima
generacion, mediante la integracion de actividades de investigacion e innovacion
y la preparacion del desarrollo de futuros nodos tecnoldgicos, como los nodos de
vanguardia inferiores a dos nandmetros, el silicio sobre aislante completamente
empobrecido (FD-SOI) en 10 nandémetros y menos, nuevos materiales
semiconductores o la integracion de sistemas heterogéneos y el ensamblado

empaquetado avanzado de mddulos para voliumenes altos, medios o bajos;

apoyard la innovacion a gran escala mediante el acceso a lineas piloto nuevas o
existentes para la experimentacion, el ensayo, la validacion, la fiabilidad final de
dispositivos, el control del proceso de nuevos conceptos de disefio que integren
funcionalidades clave, como nuevos materiales y arquitecturas para la electronica
de potencia que fomenten la energia sostenible y la electromovilidad, un menor
consumo de energia, la ciberseguridad, la seguridad funcional, mayores niveles de
prestaciones de computacion o que integren tecnologias revolucionarias como los
chips de inteligencia artificial (IA) neuromorficos e incorporados, la fotonica
integrada, el grafeno y otras tecnologias basadas en materiales 2D, soluciones
tecnologicas para una mayor sostenibilidad y circularidad de los componentes y

sistemas electronicos;
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3)  prestara apoyo a las instalaciones de produccion integrada y a las fundiciones

abiertas de la UE mediante el acceso preferente a las nuevas lineas piloto.
c) en virtud del objetivo operativo 3:
1)  creard bibliotecas de disefio innovadoras para chips cuanticos;

2)  apoyara las lineas piloto destinadas a la integracion de circuitos cuanticos y la

electrénica de control;

3)  desarrollard instalaciones de ensayo y experimentacion para probar y validar chips

cuanticos avanzados producidos por las lineas piloto;
d) en virtud del objetivo operativo 4:

1)  reforzaré las capacidades y ofrecerd una amplia variedad de conocimientos
especializados a las partes interesadas, incluidas las pymes y las empresas
emergentes que sean usuarias finales, facilitando el acceso a las capacidades e

instalaciones antes mencionadas y su uso eficaz;

2)  abordard la escasez y el desajuste de capacidades, atrayendo y movilizando
nuevos talentos y apoyando la formacion de trabajadores con las capacidades
adecuadas para fortalecer el ecosistema de semiconductores, en particular
ofreciendo oportunidades de formacion adecuadas a los estudiantes, por ejemplo
con programas de educacion dual y orientacion de estudiantes, ademas del

reciclaje profesional y la mejora de las capacidades de los trabajadores;
e) en virtud del objetivo operativo 5:

1)  mejorara el efecto de apalancamiento del gasto presupuestario de la Union y
lograr4 un mayor efecto multiplicador para atraer inversion del sector financiero

privado;

2)  prestara apoyo a las empresas que se enfrenten a dificultades para acceder a
financiacion y abordara la necesidad de reforzar la resiliencia econémica de la

Unioén y de sus Estados miembros;
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2.

3) acelerara las inversiones en el ambito del disefio de chips, las tecnologias de
fabricacion e integracion de semiconductores y movilizard financiacion tanto del
sector publico como del privado, incrementando también la seguridad del
suministro y la resiliencia del ecosistema de semiconductores para toda la cadena

de valor de los semiconductores.

Articulo 5 bis

Ejecucion, seguimiento y presentacion de informes

Los objetivos operativos 1 a 4 en el marco de la iniciativa, se confiaran a la Empresa Comun
de Chips a que se refiere el Reglamento XX/XX del Consejo, por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2021/2085 del Consejo, y se ejecutaran mediante acciones establecidas en

el programa de trabajo de esta.
suprimido]

A fin de garantizar la ejecucion, el seguimiento y la evaluacion efectivos de la iniciativa, el
informe anual de actividades de la Empresa Comtn de Chips incluird informacién sobre
cuestiones relacionadas con los objetivos operativos 1 a 4, sobre la base de los indicadores

mensurables establecidos en el anexo 1.

La Comision informard periddicamente al Consejo Europeo de Semiconductores de los

progresos alcanzados en la aplicacion del objetivo operativo 5.

Articulo 6

Sinergias con los programas de la Union

La iniciativa permitira establecer sinergias con los programas de la Union a que se refiere el
anexo III. La Comision velara por que la consecucion de los objetivos no se vea obstaculizada

al potenciar el caracter complementario de la iniciativa con otros programas de la Union.
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Articulo 7

Consorcio Europeo de Infraestructuras de Chips

1. A efectos de la ejecucion de las acciones y otras tareas conexas de la iniciativa que se ejecuten
a través de la Empresa Comun de Chips, podré crearse una entidad juridica en forma de un
Consorcio Europeo de Infraestructuras de Chips (CEIC) con arreglo a las condiciones
establecidas en el presente articulo. Podré crearse mas de un CEIC con arreglo a las

condiciones establecidas en el presente articulo.
2. Los CEIC:

a)  tendran personalidad juridica a partir de la fecha de entrada en vigor de la decision de la

Comision a que se refiere el apartado 6;

a bis) tendran, en cada Estado miembro, la capacidad juridica méas amplia reconocida a las
personas juridicas por la legislacion de dicho Estado miembro. En particular, podran
adquirir, poseer y enajenar bienes muebles e inmuebles y propiedad intelectual, celebrar

contratos y ser parte en procesos judiciales.
b)  tendran una sede social, que estara situada en el territorio de un Estado miembro.

c)  estaran constituidos por al menos tres miembros («miembros fundadores»), que podran
ser Estados miembros, entidades juridicas publicas o privadas de al menos tres Estados

miembros, o por una combinacion de los mismos.

¢ bis) velaran por que, tras la adopcion de una decision por la que se cree un CEIC, otros
Estados miembros puedan adherirse en calidad de miembros en cualquier momento.
Otras entidades juridicas publicas o privadas podran adherirse en calidad de miembros
en cualquier momento en los términos justos y razonables que se especifiquen en los
estatutos. Los Estados miembros que no aporten una contribucion financiera o no
financiera podran afiliarse al CEIC como observadores sin derecho de voto, mediante
notificacion al CEIC.
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d)

contaran con un coordinador.

3. El coordinador de un posible CEIC remitira, en nombre de todos los miembros fundadores,

una solicitud por escrito a la Comision que contendra lo siguiente:

a)

b)

una solicitud de creacion de un CEIC, dirigida a la Comision, que incluird una lista de

los miembros fundadores;

el proyecto de estatutos del CEIC que incluiran al menos los siguientes elementos: la
duracion y el procedimiento de liquidacion de conformidad con el articulo 7 quater; el
régimen de responsabilidad de conformidad con el articulo 7 bis; la sede social y la
denominacion; el ambito de aplicacion; el estatuto de miembro, incluidas las
condiciones y el procedimiento necesarios para proceder a cambios en la composicion
de los miembros; el presupuesto, incluidas las disposiciones por las que se reclamaran
las respectivas contribuciones financieras y en especie de sus miembros; la propiedad de
los resultados; la gobernanza, incluido el proceso de toma de decisiones y el papel

especifico y, en su caso, los derechos de voto;

una declaracion del Estado miembro de acogida en la que indique si reconoce al CEIC
como un organismo internacional en el sentido del articulo 143, letra g), y del

articulo 151, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, y en el
sentido del articulo 12, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, a
partir del momento de su creacion. Los limites y las condiciones de las exenciones
establecidas en las citadas disposiciones quedaran establecidos en un acuerdo entre los
miembros del CEIC.

4.  La Comision evaluara las solicitudes sobre la base de todos los criterios siguientes:

a) las competencias, los conocimientos técnicos y las capacidades adecuados de los
miembros fundadores del CEIC propuesto con respecto a los semiconductores y los que
deban adquirirse, desarrollarse o asignarse al CEIC propuesto;

b) las previsiones en materia de capacidad de gestion, personal y recursos necesarios para
desempefiar su objetivo estatutario;
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c¢) los medios operativos y juridicos requeridos para aplicar las normas administrativas,

contractuales y financieras establecidas a nivel de la Union;

d) laviabilidad financiera correspondiente al nivel de fondos de la Union que se le pedira
que gestione, demostrada, cuando proceda, mediante documentos contables y extractos

bancarios;

e) las contribuciones de los miembros del CEIC de que podria disponer este, y las

disposiciones correspondientes;
e bis) la apertura del CEIC a nuevos miembros;

f)  lacapacidad del CEIC para garantizar que se satisfacen las necesidades de la cadena de

valor de semiconductores de la Union.

5. La Comision adoptara un acto de ejecucion basado en los criterios establecidos en el
apartado 4 para reconocer al solicitante como CEIC o bien denegar la solicitud, y notificard a
los miembros fundadores. Dichos actos de ejecucion se adoptaran de conformidad con el
procedimiento de examen a que se refiere el articulo 33, apartado 2.

[6. suprimido]

[7. suprimido]

8. El CEIC presentara a la Comision toda modificacion de los estatutos en un plazo de diez dias
a partir de su adopcion.

8 bis. La Comision podra plantear objeciones a tales modificaciones en un plazo de sesenta dias a
partir de su presentacion, y especificara los motivos por los que las modificaciones no se
ajustan a los requisitos del presente Reglamento.
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8 ter. La modificacion no surtira efectos antes de que el plazo fijado para presentar objeciones haya
transcurrido o haya sido levantado por la Comision, o antes de que se haya retirado una

objecion planteada.
8 quater. La solicitud de modificacion recogera la siguiente informacion:

a) el texto de la modificacion propuesta o, en su caso, adoptada, incluida la fecha de su

entrada en vigor;
b) laversion modificada consolidada de los estatutos.

9.  Los CEIC elaboraran un informe anual de actividades, que incluira una descripcion técnica de
sus actividades y los estados financieros. El informe anual de actividades se enviara a la
Comision y se pondra a disposicion del publico. La Comision podrad formular
recomendaciones sobre los asuntos tratados en el informe anual de actividades. La Comision
remitird los informes anuales de actividad de los CEIC al Consejo Europeo de

Semiconductores sin demora indebida.

10. En el caso de que un Estado miembro considere que el CEIC se niega a aceptar en el
consorcio a un miembro nuevo sin justificarlo razonablemente con arreglo a los términos
justos y razonables que se especifiquen en los estatutos, podré remitir el asunto a la atencidén
del Consejo de Autoridades Publicas de la Empresa Comun de Chips, el cual solicitara, si es
necesario, que el CEIC adopte medidas correctoras tal como la modificacion de los estatutos,
de conformidad con el articulo XX del Reglamento (UE) 2021/2085 del Consejo por el que se

establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa, en su version modificada.

Articulo 17 bis
Responsabilidad del CEIC

1.  Cada CEIC sera responsable de sus deudas.
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La responsabilidad financiera de los afiliados de un CEIC por lo que respecta a las deudas del
consorcio se limitara a sus contribuciones respectivas al consorcio. Los afiliados podran
especificar en los estatutos que asumiran una responsabilidad preestablecida superior a sus

contribuciones respectivas o una responsabilidad ilimitada.
La Unioén no sera responsable de las deudas de un CEIC.

Articulo 7 ter

Derecho y jurisdiccion aplicables al CEIC

La creacion y el funcionamiento interno de un CEIC se regirdn por las siguientes normas:
a) el Derecho de la Union, en particular el presente Reglamento;

b) el Derecho del Estado en que tenga su sede social el CEIC, en el caso de las cuestiones

no reguladas, o parcialmente reguladas, por los actos mencionados en la letra a);
c)  sus estatutos y sus normas de desarrollo.

Sin perjuicio de los casos en los que el Tribunal de Justicia de la Union Europea sea
competente en virtud de los Tratados, el Derecho del Estado en el que el CEIC tenga su sede
social determinara la jurisdiccidn competente para resolver los litigios entre los afiliados

relacionados con el CEIC, entre los afiliados y el CEIC y entre el CEIC y terceros.

Articulo 7 quater

Liquidacion del CEIC

Los estatutos determinaran el procedimiento que debe seguirse en caso de liquidacion del

CEIC a raiz de una decision de sus miembros.

En caso de que el CEIC no pueda pagar sus deudas, se aplicaran las normas en materia de

insolvencia del Estado en el que el CEIC tenga su sede social.
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Articulo 8

Red Europea de Centros de Competencias en materia de Semiconductores

1. A efectos del objetivo operativo 4 de la iniciativa, se creard una red europea de centros de
competencia en materia de semiconductores, tecnologias de integracion y disefio de sistemas
(la «red»).

2. Los centros de competencia llevaran a cabo la totalidad o parte de las actividades siguientes
en beneficio de la industria de la Unidn, en particular de las pymes y las empresas de mediana
capitalizacidn, de las organizaciones de investigacion y tecnologia, de las universidades y del

sector publico:

a)  proporcionar acceso a servicios y herramientas de disefio en el marco del objetivo
operativo 1 de la iniciativa, asi como a las lineas piloto apoyadas en el marco del

objetivo operativo 2 de la iniciativa;

b)  sensibilizar y proporcionar a las partes interesadas el saber hacer, los conocimientos
especializados y las capacidades necesarios para ayudarlas a acelerar el desarrollo y la
integracion de tecnologias de semiconductores, opciones de disefio y conceptos de
sistemas nuevos mediante el uso eficaz de los recursos disponibles de la red, asi como
fomentar un aumento del nimero de estudiantes y de la calidad de la educacion en los

ambitos de estudio pertinentes en las universidades europeas;

c)  sensibilizar y facilitar o garantizar el acceso a conocimientos especializados, saber hacer
y servicios, incluida la madurez del disefio del sistema, lineas piloto nuevas y existentes

y las acciones de apoyo necesarias para desarrollar capacidades y competencias;

d) facilitar la transferencia de conocimientos especializados y saber hacer entre Estados
miembros y regiones, fomentando el intercambio de capacidades, conocimientos y

buenas préacticas, asi como los programas conjuntos;
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[4.

e) desarrollar y gestionar acciones de formacion especificas sobre tecnologias de
semiconductores y sus aplicaciones para apoyar el desarrollo de la reserva de talento en

la Uniodn.

Los Estados miembros designaran los centros de competencias candidatos de conformidad
con sus procedimientos y estructuras administrativas e institucionales nacionales a través de
un proceso abierto y competitivo. El programa de trabajo de la Empresa Comun de Chips
establecerd el procedimiento para crear centros de competencias, en particular los criterios de
seleccion, asi como otras tareas y funciones de los centros con respecto a la ejecucion de las
acciones en el marco de la iniciativa, asi como el procedimiento para crear la Red. La
Empresa Comun de Chips decidira la seleccion de los centros de competencia que formen la
Red y la creacion de la misma. Los Estados miembros y la Comision maximizaran las
sinergias con los centros de competencia existentes que se hayan creado en virtud de otras

iniciativas de la UE, como los centros europeos de innovacion digital.
suprimido]
[Articulo 9]

[Trasladado al articulo 5 bis]
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CarituLo II1

SEGURIDAD DEL SUMINISTRO Y RESILIENCIA

Articulo 10

Instalaciones de produccion integrada

1.  Las instalaciones de produccion integrada son instalaciones pioneras de produccion de
semiconductores que estan situadas en la Unidn, cuya capacidad de produccion se emplea
para sus propios fines y que contribuyen a la seguridad del suministro y a la resiliencia del

ecosistema de semiconductores en la Unidn.

2. Las instalaciones de produccion integrada se consideraran instalaciones pioneras a la hora de

presentar su solicitud de conformidad con el articulo 12, apartado 1.
[a) suprimido]
2 bis. Las instalaciones de produccion integrada cumpliran los requisitos siguientes:

b)  su creacidn, funcionamiento o produccion tienen efectos indirectos positivos para la
cadena de valor de los semiconductores de la Unioén, ademds de para la empresa o para
el Estado miembro de que se trate, que repercuten positivamente en la seguridad del
suministro y la resiliencia del ecosistema de semiconductores, aumentan el nimero de
trabajadores cualificados y contribuyen a las transiciones digital y ecoldgica de la

Union;

c)  garantizan que no estan sujetas a la aplicacion extraterritorial de obligaciones de
servicio publico de terceros paises de manera que pueda menoscabarse la capacidad de
la empresa de cumplir las obligaciones establecidas en el articulo 21, apartado 1, y se

comprometen a informar a la Comisioén cuando surja dicha obligacion;
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d) invierten en la Union en innovacion continua con vistas a lograr avances concretos en la

tecnologia de semiconductores o de preparar tecnologias de proxima generacion.

3. A efectos de invertir en la innovacidon continua de conformidad con el apartado 2, letra d), las
instalaciones de produccion integrada tendran acceso preferente a las lineas piloto
establecidas en virtud del articulo 5, apartado 1, letra b). Tal acceso preferente no excluira ni

impedira el acceso efectivo a las lineas piloto por parte de otras empresas interesadas.

Articulo 11

Fundiciones abiertas de la UE

1. Las fundiciones abiertas de la UE son instalaciones pioneras de produccion de
semiconductores que estan situadas en la Unidn y que ofrecen capacidad efectiva de
produccion a empresas no vinculadas, favoreciendo asi la seguridad del suministro y la

resiliencia del ecosistema de semiconductores de la Union.

2. Las fundiciones abiertas de la UE se consideraran instalaciones pioneras a la hora de presentar

su solicitud de conformidad con el articulo 12, apartado 1.

[a) suprimido]
2 bis. Las fundiciones abiertas de la UE cumpliran los requisitos siguientes:

b)  su creacidn, funcionamiento o produccion tienen efectos indirectos positivos para la
cadena de valor de los semiconductores de la Unidén, ademds de para la empresa o para
el Estado miembro de que se trate, que repercuten positivamente en la seguridad del
suministro y la resiliencia del ecosistema de semiconductores, aumentan el nimero de
trabajadores cualificados y contribuyen a las transiciones digital y ecologica de la
Union, teniendo en cuenta, en particular, en qué medida ofrecen capacidad de
produccion a empresas no vinculadas a la instalacion, en caso de existir suficiente

demanda;
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c)  garantizan que no estan sujetas a la aplicacion extraterritorial de obligaciones de
servicio publico de terceros paises de manera que pueda menoscabarse la capacidad de
la empresa de cumplir las obligaciones establecidas en el articulo 21, apartado 1, y se

comprometen a informar a la Comisioén cuando surja dicha obligacion;

d) invierten en la Union en innovacion continua con vistas a lograr avances concretos en la

tecnologia de semiconductores o de preparar tecnologias de proxima generacion.

3. Enaquellos casos en que una fundicion abierta de la UE ofrezca capacidad efectiva de
produccion a empresas no vinculadas al operador de la instalacion, establecerd y mantendra
una separacion funcional adecuada y efectiva de los procesos de disefio y fabricacion, a fin de

garantizar la proteccion de la informacion obtenida en cada fase.

4. A efectos de invertir en la innovacion continua de conformidad con el apartado 2, letra d), las
fundiciones abiertas de la UE tendran acceso preferente a las lineas piloto establecidas en
virtud del articulo 5, apartado 1, letra b). Tal acceso preferente no excluira ni impedira el

acceso efectivo a las lineas piloto por parte de otras empresas interesadas.

Articulo 12

Procedimiento de estatuto

1. Cualquier empresa o consorcio de empresas podra presentar una solicitud a la Comision para
conceder a un proyecto el estatuto de instalacion de produccion integrada o fundicion abierta
de la UE.

2. La Comision evaluara, teniendo en cuenta los puntos de vista del Consejo Europeo de
Semiconductores, la solicitud mediante un proceso equitativo y transparente basado en los

siguientes elementos:
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a) el cumplimiento de los criterios establecidos en el articulo 10, apartado 2, o en el
articulo 11, apartado 2, respectivamente y cumplimiento de los requisitos establecidos

en el articulo 10, apartado 2 bis, o en el articulo 11, apartado 2 bis;

b) un plan de negocio que evalte la viabilidad financiera del proyecto, teniendo en cuenta

su duracion integra, que incluya informacidn sobre cualquier ayuda publica prevista;

c) laexperiencia demostrada del solicitante en la instalacién y explotacion de instalaciones

similares;

d) lapresentacion de un documento justificativo adecuado que demuestre la disposicion
del Estado o Estados miembros en los que el solicitante tenga la intencioén de establecer

su instalacion para apoyar la creacion de dicha instalacion.

2 bis. La Comision tomara una decision en relacion con la solicitud. Dicha decision determinard la
duracion del estatuto concedido sobre la base de la duracion prevista del proyecto. La
Comision adoptaré su decision y la notificard al solicitante en el plazo de seis meses desde la
recepcion de la solicitud completa. Cuando la Comision considere que la informacion
facilitada en la solicitud esta incompleta, dara al solicitante la oportunidad de presentar la

informacion adicional necesaria para completar la solicitud sin demora indebida.

3. La Comision supervisard los progresos realizados en el establecimiento y el funcionamiento
de las instalaciones de produccion integrada y las fundiciones abiertas de la UE e informara

periodicamente al Consejo Europeo de Semiconductores.

En aquellos casos en que la Comision constate que una instalacion ha dejado de cumplir los
requisitos establecidos en el articulo 10, apartado 2 bis, o en el articulo 11, apartado 2 bis,
respectivamente, dara al operador de la instalacion la oportunidad de formular observaciones

y proponer las medidas adecuadas
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3 bis. El operador de la instalacion podra solicitar a la Comision que revise la duracion del estatuto
concedido o modifique sus planes de aplicacion con respecto al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 10, apartado 2 bis, o en el articulo 11, apartado 2 bis,
respectivamente, cuando lo considere debidamente justificado por causa de circunstancias
externas imprevistas. Sobre la base de la revision, la Comision podra revisar la duracion del
estatuto concedido de conformidad con el apartado 2 bis o aceptar la modificacion de los

planes de ejecucion.

4.  Cuando el reconocimiento se haya basado en una solicitud que contenga informacion
incorrecta, o cuando, a pesar de haber completado el procedimiento del apartado 3, la
instalacion no cumpla los requisitos establecidos en el articulo 10, apartado 2 bis, o en el
articulo 11, apartado 2 bis, respectivamente, la Comision podra revocar la decision por la que
se reconozca el estatuto de instalacion de produccion integrada o de fundicion abierta de
la UE. Antes de tomar dicha decision, la Comision consultara al Consejo Europeo de

Semiconductores, y le comunicara los motivos de dicha revocacion.

5. Las instalaciones que dejen de ser instalaciones de produccion integrada o fundiciones
abiertas de la UE perderan todos los derechos relacionados con el reconocimiento de esta
condicion derivados del presente Reglamento. No obstante, las instalaciones que hayan dejado
de ser instalaciones de produccion integrada o fundiciones abiertas de la UE seguirdn sujetas a
la obligacion establecida en el articulo 21, apartado 1, durante un periodo equivalente al
previsto inicialmente en el momento de la concesion del estatuto de conformidad con el
apartado 2 bis, o, cuando se haya revisado el estatuto, la duracion revisada de conformidad

con el apartado 3 bis.

Articulo 13
Interés de la Union y apoyo publico
1. Se considerara que las instalaciones de produccion integrada y las fundiciones abiertas de

la UE redundan en interés publico de la Unidn por contribuir a la seguridad del suministro de

semiconductores y a la resiliencia del ecosistema de semiconductores en la Union.
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2. A fin de contribuir a la seguridad del suministro y a la resiliencia del ecosistema de
semiconductores en la Union, los Estados miembros podran, sin perjuicio de lo dispuesto en
los articulos 107 y 108 del Tratado, aplicar medidas de apoyo y prestar apoyo administrativo a
las instalaciones de produccion integrada y a las fundiciones abiertas de la UE de

conformidad con el articulo 14.

Articulo 14

Agilizacion de los procedimientos de concesion de autorizaciones

1.  Los Estados miembros velaran por que las solicitudes administrativas relativas a la
planificacion, construccion y explotacion de instalaciones de produccion integrada y
fundiciones abiertas de la UE se tramiten de manera eficiente y oportuna. A tal fin, todas las
autoridades nacionales afectadas velaran por que se dé a estas solicitudes el tratamiento mas
rapido legalmente posible, respetando plenamente los ordenamientos juridicos y

procedimientos de los Estados miembros.

2. Seasignara, a las instalaciones de produccion integrada y a las fundiciones abiertas de la UE,
el estatuto de la maxima importancia nacional posible, cuando exista dicha distincion, y se las
tratard como tal en los procesos de concesion de autorizaciones, y en particular en los
relativos a las evaluaciones medioambientales, y, si asi lo dispone la legislacion nacional, en

la ordenacion del territorio.

3. Laseguridad del suministro de semiconductores y la resiliencia del ecosistema de
semiconductores puede considerarse una razon imperiosa de interés publico de primer orden
en el sentido del articulo 6, apartado 4, y del articulo 16, apartado 1, letra c¢), de la
Directiva 92/43/CEE, y de interés publico superior en el sentido del articulo 4, apartado 7, de
la Directiva 2000/60/CE. Por lo tanto, la planificacion, la construccion y la explotacion de
instalaciones de produccion integrada y de fundiciones abiertas de la UE pueden considerarse
de interés publico superior, siempre que se cumplan las demas condiciones establecidas en

dichas disposiciones.
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4.  Para cada instalacion de produccion integrada y fundicion abierta de la UE, cada Estado
miembro interesado designard a una autoridad responsable de facilitar y coordinar las
solicitudes administrativas relacionadas con la planificacion, la construccion y la explotacion.
Cada autoridad podra designar un coordinador que actuard como punto de contacto Unico para
la instalacion de produccion integrada o la fundicion abierta de la UE. Si la creacion de una
instalacion de produccion integrada o de una fundicion abierta de 1a UE requiere que se tomen
decisiones en dos o mas Estados miembros, las autoridades designadas respectivas podran
adoptar todas las medidas necesarias en pro de una cooperacion y coordinacion eficientes y

eficaces entre ellas.

CariTUuLO IV

SUPERVISION Y RESPUESTA A LAS CRISIS

SECCION 1
SUPERVISION

Articulo 15
Supervision
1.  Alos efectos del presente Reglamento, la supervision periddica de la cadena de valor de los

semiconductores consistira en las siguientes actividades:

a)  supervision de los indicadores de alerta temprana identificados con arreglo al

articulo 16;

b)  supervision por parte de los Estados miembros de la integridad de las actividades

efectuadas por los agentes clave del mercado identificados con arreglo al articulo 17.
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1 bis.

1 ter.

La Comision, previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, definira la frecuencia
de la supervision sobre la base de las necesidades de la cadena de valor de los

semiconductores.

La Comisién coordinard las actividades relacionadas con la supervision de la cadena de valor
de los semiconductores, sobre la base de la informacion recabada a través de los servicios de
la Comision, las autoridades nacionales competentes u otras fuentes, como los socios

internacionales.

La Comision proporcionara medios normalizados y seguros para la recogida y el tratamiento
de la informacion a los efectos del apartado 1, letra a), prestando la debida atencion a

minimizar la carga administrativa que pesa sobre las pymes.

A los efectos del apartado 1 guater, las autoridades nacionales competentes estableceran y
mantendran una lista de contactos que incluya a todas las empresas pertinentes que operen a
lo largo de la cadena de suministro de semiconductores establecidas en su territorio nacional.
La Comisidn establecera un formato normalizado para la lista de contactos con vistas a

garantizar la interoperabilidad.

1 quater. Sobre la base de los medios previstos en el apartado 1 bis, la Comision presentara

solicitudes voluntarias con el fin de llevar a cabo actividades de supervision de conformidad
con el apartado 1, letra a). La Comision proporcionara medios seguros para la transmision de

los datos.

1 quingquies. Sobre la base de la informacion recabada a través de las actividades contempladas

en el apartado 1, la Comision presentard un informe de las conclusiones agregadas. La

Comision presentard el informe al Consejo Europeo de Semiconductores.

1 sexies. Toda informacion obtenida se regird por lo dispuesto en el articulo 27.

[2. suprimido]
[3. suprimido]
[4. suprimido]
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[5. suprimido]

[6. suprimido]

[7.  suprimido]

Articulo 16
Indicadores de alerta temprana

1.  La Comision elaborard una lista de indicadores de alerta temprana en cooperacion con el
Consejo Europeo de Semiconductores a fin de determinar los factores que puedan alterar,
poner en peligro o perjudicar el suministro o el comercio de semiconductores en la Union. La
lista se hara publica.

1 bis. El seguimiento de los indicadores de alerta rapida se llevard a cabo mediante solicitudes
voluntarias de informacion, de conformidad con el procedimiento establecido en el
articulo 15, apartados 1 bis y 1 quater.

2. La Comision, en cooperacion con el Consejo Europeo de Semiconductores, revisara
periodicamente la lista de indicadores de alerta temprana, al menos cada dos afios.

[3. suprimido]

Articulo 17
Agentes clave del mercado

1.  Los Estados miembros, en cooperacion con la Comision, identificaran a los agentes clave del
mercado a lo largo de las cadenas de suministro de semiconductores establecidos en su
territorio nacional, teniendo en cuenta los siguientes elementos:
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a) el numero de otras empresas de la Unién que dependen de los servicios o de los bienes

proporcionados por un agente del mercado;

b) lacuota de mercado de dichos servicios o bienes del agente clave del mercado a escala

mundial o de la Unidn;

¢) laimportancia de un agente del mercado para mantener un nivel suficiente de
suministro de un bien o servicio en la Unidn, teniendo en cuenta la disponibilidad de

otros medios para proporcionar dicho bien o servicio;

d) el impacto que una alteracion del suministro del bien o servicio proporcionado por el
agente del mercado pueda tener en la cadena de suministro de semiconductores de la

Unidn y en los mercados dependientes.

2. Los Estados miembros realizaran un seguimiento de la integridad de las actividades llevadas a
cabo por los agentes clave del mercado e informaran de los acontecimientos importantes que

pudieran obstaculizar el normal funcionamiento de estas actividades.

SECCION 2
ALERTA Y CRISIS

Articulo 17 bis

Alerta y accion preventiva

1. Cuando una autoridad nacional competente sea conocedora de un riesgo de alteraciones

graves en el suministro de semiconductores, informara a la Comision sin demora injustificada.

2. Tras la alerta con arreglo al apartado 1, o cuando la Comisidn tenga conocimiento de un
riesgo de alteraciones graves en el suministro de semiconductores, también por parte de

socios internacionales, llevara a cabo las siguientes acciones preventivas:
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a)  convocar una reunion extraordinaria del Consejo Europeo de Semiconductores para

coordinar las siguientes acciones:
1) debatir la gravedad de las alteraciones en el suministro de semiconductores;

2)  debatir si puede ser apropiado, necesario y proporcionado que los Estados
miembros adquieran conjuntamente semiconductores, productos intermedios o

materias primas como medida preventiva («contratacion coordinaday);

3) entablar un didlogo con las partes interesadas con vistas a determinar y preparar

medidas preventivas;

b)  entablar consultas o cooperar, en nombre de la Unidn, con los terceros paises
pertinentes con el fin de buscar soluciones de cooperacidn para hacer frente a las
alteraciones de la cadena de suministro, de conformidad con las obligaciones
internacionales. Esto podra requerir, en su caso, coordinacion en los foros

internacionales pertinentes.

3. La contratacion coordinada que puede efectuarse tras los debates mencionados en el
apartado 2, letra a), punto 2), sera llevada a cabo por los Estados miembros de conformidad
con las normas establecidas en el articulo 39 de la Directiva 2014/24/UE?5 del Parlamento

Europeo y del Consejo.

25 Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratacion publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
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2.

Articulo 18

Activacion de la fase de crisis

Cuando la Comision tenga conocimiento de un riesgo de alteraciones graves en el suministro
de semiconductores de conformidad con el articulo 17 bis, apartado 2, evaluara si se cumplen
las condiciones para activar la fase de crisis. En aquellos casos en que tal evaluacion aporte
pruebas concretas y fiables de alteraciones graves en el suministro de semiconductores o de
obstaculos graves al comercio de semiconductores dentro de la Unidn que provoquen una
escasez significativa que impida el suministro, la reparacion y el mantenimiento de productos
esenciales utilizados por sectores criticos, y previa consulta al Consejo Europeo de
Semiconductores, la Comisioén debe poder presentar al Consejo una propuesta para activar la

fase de crisis.

El Consejo, pronunciandose por mayoria cualificada, podra activar la fase de crisis mediante
un acto de ejecucion del Consejo. La duracion de la fase de crisis serd limitada y se
especificara en el acto de ejecucion. La Comision informara periddicamente al Consejo

Europeo de Semiconductores, al menos cada tres meses, sobre el estado de la crisis.
suprimido]

Antes de que expire el periodo iniciado con la activacion de la fase de crisis, la Comision,
previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, evaluara si debe prolongarse la fase
de crisis. Si la Comision considera que prorrogar dicha fase de crisis es necesario para hacer
frente a la crisis en el sector de los semiconductores en la Union, la Comision propondra al
Consejo prolongar la fase de crisis. El Consejo, pronuncidndose por mayoria cualificada,
podré prolongar la fase de crisis mediante un acto de ejecucion del Consejo. La duracion de la
prorroga serd limitada y se especificard en el acto de ejecucion del Consejo. La Comision
podré proponer en repetidas ocasiones prorrogar la fase de crisis cuando esté debidamente

justificado.
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3 bis. Durante la fase de crisis, la Comision, previa consulta al Consejo Europeo de
Semiconductores, evaluaré la conveniencia de poner fin anticipadamente a la fase de crisis. Si
la Comision considera que es necesario poner fin anticipadamente a la fase de crisis, lo
propondré al Consejo. ElI Consejo podra poner fin a la fase de crisis mediante un acto de

ejecucion del Consejo.

4.  Durante la fase de crisis, la Comision, a peticion de un Estado miembro o por iniciativa
propia, convocara reuniones extraordinarias del Consejo Europeo de Semiconductores,
cuando se estime necesario. Los Estados miembros colaboraran estrechamente con la
Comisién e informaran oportunamente de todas las medidas nacionales adoptadas en relacion
con la cadena de suministro de semiconductores en el seno del Consejo Europeo de

Semiconductores.

5. Al expirar el periodo para el que se ha activado la fase de crisis, o en caso de que se ponga fin
anticipadamente a esta con arreglo al apartado 3 bis, dejaran de aplicarse de manera inmediata

las medidas adoptadas de conformidad con los articulos 20, 21 y 22.

SECCION 3

RESPUESTA ANTE LA ESCASEZ

Articulo 19

Caja de herramientas de emergencia

1. Enaquellos casos en que se active la fase de crisis de conformidad con el articulo 18,
apartado 2, y se considere necesario para hacer frente a la crisis en el sector de los
semiconductores en la Unidn, la Comision podra adoptar la medida prevista en el articulo 20
en las condiciones establecidas en el mismo. Ademas, la Comision podra adoptar las medidas
contempladas tanto en el articulo 21 como en el articulo 22 en las condiciones que en ellos se

establecen.

[2.  suprimido]
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3.  Enaquellos casos en que se active la fase de crisis de conformidad con el articulo 18,
apartado 2 y se considere que procede para hacer frente a la crisis en el sector de los
semiconductores en la Union, el Consejo Europeo de Semiconductores podra evaluar el
impacto previsto de la posible aplicacion de medidas de proteccion, valorando si la situacion
del mercado corresponde a una escasez significativa de un producto esencial con arreglo al

Reglamento (UE) 2015/479, y presentar un dictamen a la Comision.

4.  Elrecurso a las medidas a que se refiere el apartado 1 sera proporcionado y se limitara a lo
necesario para hacer frente a alteraciones graves que afecten a sectores criticos en la Unidn y
debera redundar en el interés superior de la Union. El recurso a estas medidas evitara imponer

una carga administrativa desproporcionada a las pymes.

5. La Comisién informard periddicamente al Parlamento Europeo y al Consejo de cualquier

medida adoptada de conformidad con el apartado 1 y explicara los motivos de su decision.

6.  Previa consulta al Consejo Europeo de Semiconductores, la Comision podré publicar

orientaciones sobre la ejecucion y la utilizacion de las medidas de emergencia.

Articulo 20

Recogida de informacion

1. Cuando se active la fase de crisis de conformidad con el articulo 18, apartado 2, la Comisién
podra solicitar a las empresas que operen a lo largo de la cadena de suministro de
semiconductores que faciliten informacion sobre sus capacidades tedricas de produccion, sus
capacidades efectivas de produccion y las alteraciones primarias actuales. La informacion
solicitada se limitara a la necesaria para evaluar la naturaleza de la crisis en el sector de los
semiconductores o para identificar y evaluar posibles medidas de mitigacion o de emergencia
a escala nacional o de la Union. Las solicitudes de informacion no implicardn el suministro de
informacion cuya divulgacion sea contraria a los intereses de seguridad nacional de los

Estados miembros.
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1 bis. Antes de presentar una solicitud de informacion, la Comision llevara a cabo una consulta
voluntaria de un niimero representativo de empresas pertinentes con el fin de determinar el
contenido adecuado y proporcionado de dicha solicitud. La Comision elaborara la solicitud de

informacion en cooperacion con el Consejo Europeo de Semiconductores.

1 ter. La Comision utilizara los medios seguros previstos en el articulo 15, apartado 1 bis, para
presentar la solicitud de informacion. A tal fin, las autoridades nacionales competentes
transmitiran a la Comision la lista de contactos elaborada con arreglo al articulo 15,
apartado 1 ter. Toda informacion obtenida se regira por lo dispuesto en el articulo 27. La
Comision remitira sin demora una copia de la solicitud de informacioén a la autoridad nacional
competente del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren las instalaciones de
produccion de la empresa destinataria de la solicitud. Si la autoridad nacional competente asi
lo exige, la Comision transmitira la informacion obtenida de la empresa en cuestion de

conformidad con el Derecho de la Union.

2. Lasolicitud de informacion indicara su base juridica, serd proporcionada en cuanto a la
granularidad y el volumen de los datos y la frecuencia de acceso a los datos solicitados, tendré
en cuenta los objetivos legitimos de la empresa y el coste y el esfuerzo necesarios para
facilitar los datos, y establecera el plazo en el que debe facilitarse la informacién. Asimismo,

indicard las sanciones previstas en el articulo 28.

3. Estaran obligados a facilitar la informacion solicitada en nombre de la empresa o de la
asociacion de empresas afectadas los propietarios de las empresas o sus representantes y, en el
caso de personas juridicas, sociedades o asociaciones sin personalidad juridica, las personas
encargadas de representarlas de acuerdo con la ley o con los estatutos. Los abogados
debidamente habilitados podran facilitar la informacion en nombre de sus clientes. Estos
ultimos seguiran siendo plenamente responsables si la informacion presentada es incompleta,

incorrecta o engafiosa.
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En caso de que una empresa, deliberadamente o por negligencia grave, facilite informacion
incorrecta, incompleta o engafiosa en respuesta a una solicitud formulada en virtud del
presente articulo, o no facilite la informacion en el plazo establecido, se le impondran multas
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 28, salvo en el supuesto de que la empresa no facilite

la informacion solicitada por motivos debidamente justificados.

En caso de que una empresa establecida en la Union sea objeto de una solicitud de
informacion relativa a sus actividades en relacion con los semiconductores procedente de un
tercer pais, informara de ello a la Comision de manera que esta pueda solicitar informacion
similar. La Comision informara al Consejo Europeo de Semiconductores de la existencia de

dicha solicitud procedente de un tercer pais.

Articulo 21

Pedidos calificados de prioritarios

Cuando la fase de crisis se active de conformidad con el articulo 18, apartado 2, la Comision
podra obligar a las instalaciones de produccién integrada y a las fundiciones abiertas de la UE
a aceptar un pedido de productos pertinentes para la crisis y a darle prioridad («pedido
calificado de prioritario»), ya se trate de productos desplegados directamente por los sectores
criticos o utilizados para fabricar dispositivos utilizados por los sectores criticos. Esta

obligacion prevalecera sobre cualquier obligacion de ejecucion de Derecho publico o privado.

La obligacion prevista en el apartado 1 también puede imponerse a otras empresas en relacion
con sus instalaciones de fabricacién de semiconductores para las que hayan aceptado tal

posibilidad en el contexto de la recepcion de ayudas publicas.

Cuando una empresa de semiconductores establecida en la Unidn esté sujeta a una medida de
pedido calificado de prioritario de un tercer pais, informaré de ello a la Comision. En caso de
que dicha obligacion afecte significativamente al funcionamiento de determinados sectores
criticos, la Comision podré obligar a dicha empresa a aceptar pedidos de productos

pertinentes para la crisis y a darles prioridad, de conformidad con los apartados 4, 5y 6.
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3 bis. Los pedidos calificados de prioritarios se limitaran a los beneficiarios cuyas actividades se
vean afectadas —o puedan verse afectadas— por alteraciones y que no hayan sido capaces de
evitar o mitigar por otros medios las repercusiones de la escasez. La Comision podra solicitar

a un beneficiario que presente las pruebas oportunas al respecto.

4.  Las obligaciones previstas en los apartados 1, 2 y 3 seran adoptadas por la Comision mediante
una Decision. Antes de adoptar las decisiones individuales, la Comision consultara al Consejo
Europeo de Semiconductores sobre el recurso a pedidos calificados de prioritarios para el
sector critico de que se trate. Esta se adoptara de conformidad con todas las obligaciones
juridicas de la Unidn aplicables, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y, entre otros,
los principios de necesidad y proporcionalidad. La Decision tendra en cuenta, en particular,
los objetivos legitimos de la empresa afectada y el coste y el esfuerzo necesarios para
cualquier cambio en la secuencia de produccion. En su Decision, la Comision indicara la base
juridica del pedido considerado prioritario, fijara el plazo en el que se ejecutara el pedido y,
en su caso, especificara el producto y la cantidad, e indicara las sanciones previstas en el
articulo 28 en caso de incumplimiento de la obligacion. El pedido calificado de prioritario se

haré a un precio justo y razonable.

5.  Antes de emitir pedidos calificados de prioritarios de conformidad con el apartado 1, la
Comision brindard al destinatario previsto de un pedido calificado de prioritario la
oportunidad de ser escuchado sobre la viabilidad y los detalles del pedido. La Comision no

emitird un pedido calificado de prioritario cuando:

a) la empresa no pueda ejecutar el pedido calificado de prioritario por falta de capacidad
tedrica de produccion o de capacidad efectiva de produccion, incluso otorgando un trato

preferente al pedido;

b) laaceptacion del pedido suponga una carga econdmica excesiva y conlleve especiales

dificultades para la empresa.
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6.  En aquellos casos en que una empresa sea obligada a aceptar un pedido calificado de
prioritario y a darle prioridad, no seré responsable de los incumplimientos de las obligaciones
contractuales necesarios para ejecutar los pedidos calificados de prioritarios. La
responsabilidad quedara excluida solamente en la medida en que el incumplimiento de las
obligaciones contractuales fue necesario para el cumplimiento de la priorizacion

encomendada.

7.  La Comision adoptard un acto de ejecucion en el que se establezcan las disposiciones
practicas y operativas para el funcionamiento de los pedidos calificados de prioritarios. Dicho
acto de ejecucion se adoptara de conformidad con el procedimiento de examen a que se

refiere el articulo 33, apartado 2.

Articulo 22

Compras comunes

1.  Cuando se active la fase de crisis de conformidad con el articulo 18, apartado 2, la Comision
podra, a peticion de dos o mas Estados miembros, actuar como central de compras en nombre
de todos los Estados miembros que deseen participar (en lo sucesivo, «Estados miembros
participantes») para su contratacion publica de productos pertinentes para la crisis, ya se trate
de productos desplegados directamente por los sectores criticos o utilizados para fabricar
dispositivos utilizados por los sectores criticos (en lo sucesivo, «compras comunesy). La
participacion en la compra comun se entiende sin perjuicio de otros procedimientos de

contratacion publica.

2. La Comision evaluard la utilidad, necesidad y proporcionalidad de la solicitud, teniendo en
cuenta los puntos de vista del Consejo Europeo de Semiconductores. En aquellos casos en que
la Comision no tenga intencion de aprobar la solicitud, informara de ello a los Estados
miembros interesados y al Consejo Europeo de Semiconductores y expondra los motivos de

su negativa.

3. La Comision elaborard una propuesta de acuerdo para su firma por los Estados miembros
participantes. En ¢l se organizara detalladamente la compra comtn a que se refiere el
apartado 1 y se establecera el mandato para que la Comision actlie en nombre de los Estados

miembros participantes.
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La contratacion publica en virtud del presente Reglamento sera efectuada por la Comision de
conformidad con las normas establecidas en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/104626 del
Parlamento Europeo y del Consejo (el Reglamento Financiero) para su propia contratacion
publica. La Comision podra tener la capacidad y la responsabilidad, en nombre de todos los
Estados miembros participantes, de celebrar contratos con agentes econdmicos, incluidos los
fabricantes de productos pertinentes para hacer frente a la crisis, relativos a la compra de
dichos productos o a la financiacion de la produccion o el desarrollo de dichos productos, a

cambio de un derecho prioritario sobre el resultado.

En aquellos casos en que la contratacion publica de productos pertinentes para hacer frente a
la crisis incluya financiacion con cargo al presupuesto de la Unidn, podran establecerse

condiciones particulares en acuerdos especificos con los agentes econdomicos.

La Comisidn llevara a cabo los procedimientos de contratacion publica y celebrara los
contratos con los agentes econdémicos en nombre de los Estados miembros participantes. La
Comision invitard a los Estados miembros participantes a designar representantes para que
participen en la preparacion de los procedimientos de contratacion publica. El despliegue o la
reventa de los productos adquiridos seguirdn siendo responsabilidad de los Estados miembros

participantes.

El despliegue de compras comunes con arreglo al presente articulo se entendera sin perjuicio

de otros instrumentos previstos en el Reglamento Financiero.

26

Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unidn, por el que se modifican los
Reglamentos (UE) n.° 1296/2013, (UE) n.° 1301/2013, (UE) n.° 1303/2013, (UE) n.° 1304/2013, (UE)
n.° 1309/2013, (UE) n.° 1316/2013, (UE) n.° 223/2014 y (UE) n.° 283/2014 y la Decision

n.° 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 (DO L 193 de
30.7.2018, p. 1).
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CApPiTULO V

GOBERNANZA

SECCION 1

CONSEJO EUROPEO DE SEMICONDUCTORES

Articulo 23

Creacion y funciones del Consejo Europeo de Semiconductores

1. Se crea el Consejo Europeo de Semiconductores.

2. El Consejo Europeo de Semiconductores proporcionara a la Comision asesoramiento,

asistencia y recomendaciones con arreglo al presente Reglamento, en particular:

a)  asesorando sobre la iniciativa al Consejo de Autoridades Publicas de la Empresa Comun
de Chips;

b) asesorando a la Comision en la evaluacion de las solicitudes de instalaciones de

produccion integrada y las fundiciones abiertas de la UE;

c) debatiendo y preparando la identificacion de sectores y tecnologias especificos con un
posible gran impacto social o medioambiental, lo cual requiere una certificacion como

productos ecoldgicos, de confianza y seguros;

d) abordando los problemas de supervision y de respuesta a las crisis;
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e) asesorando y proporcionando recomendaciones sobre la ejecucion del presente
Reglamento, facilitando la cooperacion entre los Estados miembros e intercambiando

informacion sobre cuestiones relacionadas con el presente Reglamento.

3. El Consejo Europeo de Semiconductores apoyard a la Comisién en la cooperacion
internacional, incluida la recogida de informacion y la evaluacion de crisis, en consonancia

con las obligaciones internacionales.

4.  El Consejo Europeo de Semiconductores garantizara la coordinacion, la cooperacion y el
intercambio de informacion, en aquellos casos en que proceda, con las estructuras pertinentes
de respuesta y de preparacion frente a las crisis establecidas en virtud del Derecho de la

Union.

5. El Consejo Europeo de Semiconductores podrd mantener intercambios con terceros
interesados para recibir informacion sobre sus actividades en la medida en que se considere

apropiado.

Articulo 24

Estructura del Consejo Europeo de Semiconductores

1.  El Consejo Europeo de Semiconductores estara compuesto por representantes de los Estados

miembros y estara presidido por un representante de la Comision.

2. Cada Estado miembro nombrara a un representante de alto nivel en el Consejo Europeo de
Semiconductores. En aquellos casos en que sea pertinente por lo que se refiere a la funcion y
los conocimientos especializados, un Estado miembro podré contar con mas de un
representante en relacion con diferentes tareas del Consejo Europeo de Semiconductores.
Cada miembro del Consejo Europeo de Semiconductores tendra un suplente. En la medida de
lo posible, el Consejo Europeo de Semiconductores deliberard por consenso. Si no puede
alcanzarse un consenso, el Consejo Europeo de Semiconductores deliberara por mayoria de
dos tercios de los Estados miembros. Cada Estado miembro dispondréa de un solo voto

independientemente del nimero de representantes.
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En su primera reunion, a propuesta de la Comision y de acuerdo con ella, el Consejo Europeo

de Semiconductores adoptara su reglamento interno.

La Comisién podra crear subgrupos permanentes o temporales con el fin de examinar
cuestiones especificas. Cuando proceda, la Comision podré invitar a dichos subgrupos, en
calidad de observadores, a organizaciones que representen los intereses de la cadena de valor
de los semiconductores, incluida la Alianza industrial sobre tecnologias de procesadores y
semiconductores y a usuarios de semiconductores a escala de la Unidn. Se creara un subgrupo
que incluira a las organizaciones de investigacion y tecnologia de la Union, con el fin de
examinar aspectos especificos de las orientaciones tecnologicas estratégicas e informar al

respecto al Consejo Europeo de Semiconductores.

Articulo 25

Funcionamiento del Consejo Europeo de Semiconductores

El Consejo Europeo de Semiconductores celebrara reuniones ordinarias una vez al afio, como
minimo. Podra celebrar reuniones extraordinarias a peticion de la Comision o de un Estado

miembro y con arreglo a lo dispuesto en los articulos 15 y 18.

El Consejo Europeo de Semiconductores celebrara reuniones aparte para las funciones a que
se refiere el articulo 23, apartado 2, letra a), y para las tareas contempladas en el articulo 23,
apartado 2, letras b), ¢) y d).

La presidencia convocard las reuniones y elaborara el orden del dia de conformidad con las
tareas del Consejo Europeo de Semiconductores en virtud del presente Reglamento y con su
reglamento interno. La Comision prestard apoyo administrativo y analitico a las actividades

del Consejo Europeo de Semiconductores de conformidad con el articulo 23.
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4.  El presidente podra invitar a expertos con conocimientos especificos sobre el asunto de que se
trate, incluidos los de las organizaciones de partes interesadas, y nombrar observadores para
que participen en las reuniones, también a sugerencia de los miembros. El presidente podra
facilitar los intercambios entre el Consejo Europeo de Semiconductores y otros 6rganos,
oficinas, agencias y grupos consultivos y de expertos de la Union. A tal fin, el presidente
invitard a un representante del Parlamento Europeo al Consejo Europeo de Semiconductores
en calidad de observador. El presidente garantizara la participacion de otras instituciones y
organos pertinentes de la Unidn en el Consejo Europeo de Semiconductores en calidad de
observadores en lo que respecta a las reuniones relativas al capitulo IV sobre supervision y

respuesta a las crisis.

4 bis. Los observadores y expertos no tendran derecho de voto ni participaran en la formulacion de
dictamenes, recomendaciones o asesoramiento del Consejo Europeo de Semiconductores y

sus subgrupos.

5. El Consejo Europeo de Semiconductores adoptara las medidas necesarias para garantizar el

manejo y el tratamiento seguros de la informacion confidencial.

SECCION 2

AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

Articulo 26

Designacion de las autoridades nacionales competentes y de los puntos de contacto uinicos

1.  Cada Estado miembro designard una o varias autoridades nacionales competentes con el fin

de garantizar la aplicacion y ejecucion del presente Reglamento a nivel nacional.
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En aquellos casos en que los Estados miembros designen mas de una autoridad nacional
competente, estableceran claramente las responsabilidades respectivas de las autoridades
correspondientes y velaran por que cooperen de manera eficaz y eficiente para desempefiar
sus funciones en virtud del presente Reglamento, en particular en lo que respecta a la
designacion y las actividades del punto de contacto unico nacional a que se refiere el

apartado 3.

Cada Estado miembro designara un punto de contacto Uinico nacional para ejercer una funciéon
de enlace, a fin de garantizar la cooperacion transfronteriza con las autoridades nacionales
competentes de otros Estados miembros, con la Comision y con el Consejo Europeo de
Semiconductores («punto de contacto tinico»). Si un Estado miembro designa unicamente una

autoridad competente, dicha autoridad también sera el punto de contacto nico.

Cada Estado miembro notificara a la Comision la designacion de la autoridad nacional
competente o de més de una autoridad nacional competente, y del punto de contacto tinico
nacional, asi como sus tareas y responsabilidades precisas en virtud del presente Reglamento,

sus datos de contacto y cualquier modificacion posterior de estos elementos.

Los Estados miembros velaran por que las autoridades nacionales competentes, incluido el
punto de contacto Unico designado, ejerzan sus competencias de manera imparcial,
transparente y a su debido tiempo y dispongan de las competencias y de los recursos técnicos,
financieros y humanos adecuados para desempenar sus funciones en virtud del presente

Reglamento.

Los Estados miembros velaran por que las autoridades nacionales competentes celebren
consultas y cooperen con otras autoridades nacionales pertinentes, asi como con las partes
interesadas correspondientes, en aquellos casos en que proceda y de conformidad con el
Derecho de la Union y el nacional. La Comision facilitard el intercambio de experiencias

entre las autoridades nacionales competentes.
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CAriTULO VI

CONFIDENCIALIDAD Y SANCIONES

Articulo 27

Tratamiento de la informacion confidencial

-2.  Lainformacion obtenida durante la aplicacion del presente Reglamento se utilizara
unicamente a efectos de este y estara protegida por la legislacion nacional y de la Unién

pertinente.

-1. La informacién obtenida en virtud de los articulos 12, 15, 20 y 21, apartado 3, estara
amparada por el secreto profesional y la proteccion que le conceden las disposiciones

aplicables a las instituciones de la Unidn y el Derecho nacional respectivo.

1.  LaComision y las autoridades nacionales, sus funcionarios, agentes y otras personas que
trabajen bajo la supervision de dichas autoridades garantizaran la confidencialidad de la
informacion obtenida en el desempefio de sus funciones y actividades. Esta obligacion se
aplica también a todos los representantes de los Estados miembros, los observadores, los

expertos y otros participantes que asistan a las reuniones del Consejo Europeo de

Semiconductores de conformidad con el articulo 23, y a los miembros del Comité con arreglo

al articulo 33, apartado 1.
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2. Enaquellos casos en que sea necesario, la Comision y los Estados miembros podran
intercambiar con las autoridades competentes de terceros paises con las que hayan celebrado
acuerdos de confidencialidad bilaterales o multilaterales que garanticen un nivel de
confidencialidad adecuado informacion obtenida de conformidad con los articulos 15 y 20,
unicamente en una forma agregada que impida la divulgacion de cualquier conclusion sobre la
situacion especifica de una empresa en un Estado miembro. Antes de que la Comision o los
Estados miembros participen en el intercambio de informacion, notificaran al Consejo
Europeo de Semiconductores la informacion que prevén compartir y el correspondiente

acuerdo de confidencialidad.

3. La Comisién podra adoptar actos de ejecucion, segun sea necesario a raiz de la experiencia
adquirida en la recogida de informacion, a fin de especificar las modalidades practicas para el
tratamiento de la informacion confidencial en el contexto del intercambio de informacion en
virtud del presente Reglamento. Dichos actos de ejecucion se adoptaran de conformidad con

el procedimiento de examen a que se refiere el articulo 33, apartado 2.

Articulo 28

Sanciones y multas

1. Sise considera necesario y proporcionado, la Comision podré, mediante una Decision y una

vez dada la oportunidad de ser escuchado, de conformidad con el articulo 31:

a)  imponer multas en aquellos casos en que una empresa, de forma intencionada o por
negligencia grave, facilite informacion incorrecta, incompleta o engafiosa en respuesta a
una solicitud presentada de conformidad con el articulo 20, o no facilite la informacion

en el plazo prescrito;

b)  imponer multas en aquellos casos en que una empresa, deliberadamente o por
negligencia grave, no cumpla la obligacién de informar a la Comision sobre una
obligacion con un tercer pais, de conformidad con el articulo 20, apartado 5, y el
articulo 21, apartado 3, salvo en el supuesto de que la empresa no facilite la informacién

solicitada por motivos debidamente justificados;
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c) imponer multas coercitivas en aquellos casos en que una empresa, de forma deliberada o
por negligencia grave, no cumpla la obligacion de dar prioridad a la produccién de

productos relacionados con la crisis de conformidad con el articulo 21.

La Comisién informard al Consejo Europeo de Semiconductores de todas las decisiones

adoptadas de conformidad con el presente apartado.

2. Las multas impuestas en los casos contemplados en el apartado 1, letra a), no excederan
de 300 000 EUR. Las multas impuestas en los casos contemplados en el apartado 1, letra b),
no excederan de 150 000 EUR. Si la empresa de que se trate es una pyme, las multas

impuestas no excederan de 50 000 EUR.

3. Las multas coercitivas impuestas en el caso a que se refiere el apartado 1, letra c¢), no
superaran el 1,5 % del volumen de negocios diario actual por cada dia laborable de
incumplimiento de la obligacién con arreglo al articulo 21, calculado a partir de la fecha
establecida en la decision de emision del pedido calificado de prioritario. Si la empresa de que
se trate es una pyme, las multas coercitivas impuestas no superaran el 0,5 % de su volumen de

negocios diario actual.

4. Al fijar el importe de la multa coercitiva, se tomaran en consideracion la naturaleza, gravedad
y duracion de la infraccion, y si la empresa ha cumplido parcialmente con el pedido calificado
de prioritario, en particular en caso de incumplimiento del pedido calificado de prioritario de
conformidad con el articulo 21, teniendo debidamente en cuenta los principios de

proporcionalidad y oportunidad.

5. Enaquellos casos en que la empresa haya cumplido la obligacion que la multa coercitiva
pretendia hacer cumplir, la Comision podra fijar el importe definitivo de esta en una cifra

inferior a la que resultaria con arreglo a la decision inicial.
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6.  El Tribunal de Justicia de las Unidon Europea tendra competencia jurisdiccional plena para
revisar las decisiones por las cuales la Comision haya impuesto una multa coercitiva. Podra

anular, reducir o incrementar la sancion o multa coercitiva impuesta.

Articulo 29

Plazo de prescripcion para la imposicion de multas y multas coercitivas

1.  Los poderes atribuidos a la Comision en virtud del articulo 28 estaran sujetos a los siguientes

plazos de prescripcion:

a)  dos afos en caso de infraccion de las disposiciones sobre las solicitudes de informacion

con arreglo al articulo 20;

b)  dos afios en caso de incumplimiento de las disposiciones relativas a la obligacion de

informacion con arreglo al articulo 20, apartado 5, y al articulo 21, apartado 3;

c) tres afios en caso de incumplimiento de las disposiciones relativas a la obligacion de dar
prioridad a la produccion de productos pertinentes para hacer frente a la crisis de

conformidad con el articulo 21.

2. Elplazo de prescripcion comenzara a contar a partir del dia en que se cometa la infraccion.
No obstante, en el caso de infracciones continuadas o reiteradas, el plazo de prescripcion

comenzard a contar el dia en que se cometa la Gltima infraccion.

3. Toda accion adoptada por la Comision o las autoridades competentes de los Estados
miembros encaminada a garantizar el cumplimiento de las disposiciones del presente

Reglamento interrumpiré el plazo de prescripcion.

4.  Lainterrupcion del plazo de prescripcion se aplicard a todas las partes consideradas

responsables de participar en la infraccion.
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Tras cada interrupcion, el plazo comenzara a contarse desde el inicio. No obstante, se habra
alcanzado la prescripcion a mas tardar el dia en que se cumpla un plazo igual al doble del de
la prescripcion sin que la Comision haya impuesto ninguna sancioén ni multa coercitiva. Dicho
plazo se prorrogara por el tiempo durante el cual el plazo de prescripcion se suspenda debido
a que la decision de la Comision es objeto de un procedimiento pendiente ante el Tribunal de

Justicia de la Unioén Europea.
Articulo 30
Prescripcion en materia de ejecucion de sanciones
Los poderes de la Comision para hacer cumplir las decisiones adoptadas en aplicacion del
articulo 28 estaran sujetos a un plazo de prescripcion de tres afios.

El plazo comenzard a contar a partir del dia en que la decision sea firme.

Quedara suspendido el plazo de prescripcion para la ejecucion de sanciones y de multas

coercitivas:

a)  por la notificacion de una decision que modifique el importe inicial de la sancion o de la

multa coercitiva o que rechace una solicitud tendente a obtener tal modificacion;

b)  por cualquier accion de la Comision, o de un Estado miembro que actue a instancia de
la Comision, que esté destinada a la recaudacion por via ejecutiva de la sancion o la

multa coercitiva.
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4.  Tras cada interrupcion, el plazo comenzara a contarse desde el inicio.

5. Quedara suspendido el plazo de prescripcion para la ejecucion de sanciones y multas

coercitivas:
a)  durante el plazo otorgado para el pago;

b)  mientras dure la suspension del cobro por via ejecutiva en virtud de una decision del

Tribunal de Justicia.

Articulo 31

Derecho a ser oido para la imposicion de sanciones o multas coercitivas

1. Antes de adoptar una decision de conformidad con el articulo 28, la Comision ofrecerd a la

empresa la oportunidad de ser oida sobre:

a) las conclusiones preliminares de la Comision, incluido cualquier asunto respecto del

cual la Comision haya formulado objeciones;

b) las medidas que la Comision se proponga adoptar en vista de las conclusiones

preliminares con arreglo a la letra a) del presente apartado.

2. Las empresas en cuestion podran presentar sus observaciones a las conclusiones preliminares
de la Comision de conformidad con el apartado 1, letra a), en un plazo que esta fijara en sus

conclusiones preliminares y que no podra ser inferior a catorce dias.

3. La Comision basard sus decisiones unicamente en las objeciones sobre las que las empresas

en cuestion hayan podido formular observaciones.
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4.  Los derechos de defensa de la empresa en cuestion se respetaran plenamente en cualquier
procedimiento. La empresa en cuestion tendréd derecho a acceder al expediente de la Comision
conforme a las condiciones de una divulgacion negociada, a reserva del interés legitimo de las
empresas de proteger sus secretos empresariales. El derecho de acceso al expediente no se
extendera a la informacion confidencial ni a los documentos internos de la Comision o de las
autoridades de los Estados miembros. En particular, el derecho de acceso no se extendera a
los intercambios de correspondencia entre la Comision y las autoridades de los Estados
miembros. Lo dispuesto en el presente apartado no sera 6bice para que la Comision divulgue

y utilice la informacién necesaria para demostrar una infraccion.
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CariTuLO VII

PROCEDIMIENTO DE COMITE

[Articulo 32]
[suprimido]

Articulo 33

Comiteé
1.  La Comision estara asistida por un comité («el Comité de Semiconductoresy). Dicho comité

sera un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.° 182/2011.

2. Enlos casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicara el articulo 5 del
Reglamento (UE) n.° 182/2011.

3.  Enlos casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicara el articulo 8 del

Reglamento (UE) n.° 182/2011, en relacion con su articulo 5.
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CAriTuLO VIII

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 34
Modificaciones del Reglamento (UE) 2021/694, por el que se establece el Programa Europa
Digital y se deroga la Decision (UE) 2015/2240

1. El Reglamento (UE) n.° 2021/694 queda modificado como sigue:
1) Encel articulo 3, apartado 2, se anade la letra f) siguiente:

«f) objetivo especifico 6: Semiconductores.».

2)  Seinserta el articulo 8 bis siguiente:
«Articulo 8 bis
Objetivo especifico 6 — Semiconductores

La contribucion financiera de la Unidn en virtud del objetivo especifico 6 — Semiconductores
perseguira los objetivos establecidos en el articulo 4, apartado 2, letras a) a d), del

Reglamento XX/XX del Parlamento Europeo y del Consejo.».
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3) Encel articulo 9, los apartados 1y 2, se modifican como sigue:

«Articulo 9

Presupuesto

1. La dotacidn financiera para la ejecucion del Programa, durante el periodo comprendido

entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre 2027, sera de 8 238 000 000 EUR a precios

corrientes.

2. La distribucion indicativa del importe indicado en el apartado 1 serd la siguiente:
2 076 914 000 EUR para el objetivo especifico 1 — Informatica de alto rendimiento;
1 841 956 000 EUR para el objetivo especifico 2 — Inteligencia artificial;
1 529 566 000 EUR para el objetivo especifico 3 — Ciberseguridad y confianza;
517 347 000 EUR para el objetivo especifico 4 — Capacidades digitales avanzadas;

1 022 217 000 EUR para el objetivo especifico 5 — Despliegue y mejor uso de la capacidad
digital e interoperabilidad;

1 250 000 000 EUR para el objetivo especifico 6 — Semiconductores.».
4)  Encel articulo 11, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. La cooperacion con los terceros paises y organizaciones a que se refiere el apartado 1 del
presente articulo en relacion con los objetivos especificos 1, 2, 3 y 6 estara sujeta a lo

dispuesto en el articulo 12.».
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5)

En el articulo 12, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6. En caso de que existan motivos de seguridad debidamente justificados, el programa de
trabajo también podra estipular que las entidades juridicas establecidas en paises asociados y
las entidades juridicas establecidas en la Union pero controladas desde terceros paises puedan
ser admisibles para participar en la totalidad o en una parte de las acciones en el marco de los
objetivos especificos 1, 2 y 6, unicamente si cumplen los requisitos que han de cumplir las
entidades juridicas para garantizar la proteccion de los intereses esenciales de seguridad de la
Unidn y los Estados miembros y para garantizar la proteccion de la informacion de los

documentos clasificados. Dichos requisitos se estableceran en el programa de trabajo.».

6) Enel articulo 13, se afade el apartado 3 siguiente:
«3. Las sinergias del objetivo especifico 6 con otros programas de la Union se describen en
el articulo 6 y en el anexo III del Reglamento XX/XX.».

7)  El articulo 14 se modifica como sigue:
El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
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8)

9)

10)

11)

«1. El Programa se ejecutara en gestion directa, de conformidad con el Reglamento
Financiero, o en gestion indirecta confiando determinadas labores de ejecucion a los
organismos mencionados en el articulo 62, apartado 1, primer parrafo, letra c), del
Reglamento Financiero, de conformidad con los articulos 4 a 8 bis del presente Reglamento.
Los organismos a los que se haya confiado la ejecucion del Programa podréan apartarse de las
normas de participacion y difusion establecidas en el presente Reglamento tinicamente si
dicha salida esta prevista en el acto juridico por el que se establecen dichos organismos o por
el que se les delega tareas de ejecucion presupuestaria o, para los organismos a que se refiere
el articulo 62, apartado 1, primer parrafo, letra c), incisos ii), iii) o v), del Reglamento
Financiero, en aquellos casos en que dicha salida esta prevista en el convenio de contribucion
y las necesidades de funcionamiento especificas de dichos organismos o la naturaleza de la

accion lo requieren.».
En el articulo 14, se afiade el apartado siguiente:

«4. En aquellos casos en que se retnan las condiciones establecidas en el articulo 22 del

Reglamento XX/XX, se aplicaran las disposiciones de dicho articulo.».

En el articulo 17, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Solo seran admisibles las acciones que contribuyan a cumplir los objetivos establecidos en

los articulos 3 a 8 bis.».

En el anexo I, se afade el parrafo siguiente:
«Objetivo especifico 6 — Semiconductores

Las acciones correspondientes al objetivo especifico 6 figuran en el articulo 5 del
Reglamento XX/XX.».
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12)

13)

En el anexo II se afiade el parrafo siguiente:
«Objetivo especifico 6 — Semiconductores

En el anexo II del Reglamento XX/XX figuran indicadores mensurables para supervisar la

ejecucion e informar sobre los progresos realizados en relacion con el objetivo especifico 6.».

En el anexo III se anade el parrafo siguiente:
«Objetivo especifico 6 — Semiconductores

En el anexo III del Reglamento XX/XX figuran las sinergias con programas de la Union en

relacion con el objetivo especifico 6.».

Articulo 35

Evaluacion y revision

A mas tardar tres afios después de que el presente Reglamento sea aplicable, y posteriormente
cada cuatro afios, la Comision presentara al Parlamento Europeo y al Consejo un informe

sobre la evaluacion y revision del presente Reglamento. Los informes se haran publicos.

A efectos de la evaluacion y la revision, el Consejo Europeo de Semiconductores, los Estados
miembros y las autoridades nacionales competentes facilitaran informacion a la Comision a

peticion de esta.
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3. Alllevar a cabo la evaluacion y revision, la Comision tendrd en cuenta las posiciones y
conclusiones del Consejo Europeo de Semiconductores, del Parlamento Europeo, del Consejo

y de los demas organos o fuentes pertinentes.

Articulo 36

Entrada en vigor

El presente Reglamento entraré en vigor a los veinte dias de su publicacion en el Diario Oficial de

la Union Europea.

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada

Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo
La Presidenta / El Presidente La Presidenta / El Presidente
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[Anexo I del ANEXO]

[suprimido]

14668/22
ANEXO

COMPET.2

saa/JLG/ogf

98
ES



Anexo IT del ANEXO

INDICADORES MENSURABLES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y
PARA INFORMAR DE LOS PROGRESOS DE LA INICIATIVA RESPECTO DE LA
CONSECUCION DE SUS OBJETIVOS

1.  El numero de entidades juridicas participantes (subdivididas por tamafio, tipo y pais de
establecimiento) en las acciones apoyadas por la Iniciativa.

En relacion con el objetivo operativo 1:

2. El nimero de herramientas de disefio desarrolladas o integradas en el marco de la Iniciativa.

En relacion con el objetivo operativo 2:

3. El importe total coinvertido por el sector privado en capacidades de disefo y lineas piloto en

el marco de la Iniciativa.
En relacion con el objetivo operativo 3:

4.  El nimero de usuarios o comunidades de usuarios que intentan acceder a capacidades de

disefio y lineas piloto en el marco de la Iniciativa.
En relacion con el objetivo operativo 4:

5. El nimero de empresas que han recurrido a los servicios de los centros nacionales de

competencia apoyados por la Iniciativa.

6.  El numero de personas que han concluido con éxito programas de formacién apoyados por la
Iniciativa para adquirir competencias y formacion avanzadas sobre semiconductores y

tecnologias cudnticas.

6 bis. El nimero de centros de competencias activos en la UE que forman parte de la red europea de

centros de competencias en el contexto de la Iniciativa.
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En relacion con el objetivo operativo 5:

7.  El nimero de empresas emergentes, empresas en expansion y pymes que han recibido capital
riesgo de las actividades del «Fondo de Chips» y el importe total de las inversiones de capital

realizadas.

8.  El importe de las inversiones de las empresas que operan en la UE, en particular por segmento

de la cadena de valor en el que operan.
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Anexo I1I del ANEXO

SINERGIAS CON LOS PROGRAMAS DE LA UNION

1.  Las sinergias de la Iniciativa con los objetivos especificos 1 a 5 del programa Europa

Digital garantizaran que:

a)

b)

El enfoque tematico especifico de la Iniciativa sobre semiconductores y tecnologias

cuanticas sea complementario.

Los objetivos especificos 1 a 5 del programa Europa Digital apoyen el desarrollo de
capacidades digitales en las tecnologias digitales avanzadas, incluida la informadtica de
alto rendimiento, la inteligencia artificial y la ciberseguridad; y también apoyen las

capacidades digitales avanzadas.

La Iniciativa invertira en el desarrollo de capacidades para reforzar las capacidades
avanzadas de disefio, produccion e integracion de sistemas en semiconductores y
tecnologias cudnticas de vanguardia y de ultima generacion para el desarrollo
empresarial innovador, reforzando las cadenas de suministro y de valor de los
semiconductores de Europa, prestando servicio a sectores industriales clave y creando

nuevos mercados.

2. Las sinergias con Horizonte Europa garantizaran que:

a)  Aunque varias areas tematicas abordadas por la Iniciativa y por Horizonte Europa
converjan, el tipo de acciones que vayan a apoyarse, sus resultados previstos y sus
logicas de intervencion sean diferentes y complementarios.

b)  Horizonte Europa preste un amplio apoyo a la investigacion, al desarrollo tecnolégico, a
la demostracidn, a los ejercicios piloto, a las pruebas de concepto, a los ensayos y a la
creacion de prototipos, incluido el despliegue precomercial de tecnologias digitales
innovadoras, en particular mediante:

14668/22 saa/JLG/ogf 101
ANEXO COMPET.2 ES



un presupuesto especifico consagrado al bloque «Mundo digital, industria y
espacio» en el pilar «Desafios mundiales y competitividad industrial europea
para desarrollar tecnologias facilitadoras (IA y robotica, internet de nueva
generacion, informatica de alto rendimiento y macrodatos, tecnologias digitales
clave, incluida la microelectronica, combinacion de tecnologia digital con otras

tecnologias),

el apoyo a las infraestructuras de investigacion en el marco del pilar «Ciencia

excelentey,

la integracion de la dimension digital en todos los desafios globales (salud,

seguridad, energia y movilidad, clima, etc.), asi como

el apoyo a la expansion de innovaciones radicales (muchas de las cuales
combinaran tecnologias digitales y otras tecnologias) en el marco del pilar

«Europa innovadoray;

c) LaIniciativa se centre exclusivamente en el desarrollo de capacidades a gran escala en
materia de semiconductores y tecnologias cudnticas en toda Europa, y que invierta en:

1) fomentar la innovacién mediante el apoyo a dos capacidades tecnologicas
estrechamente interrelacionadas que permitan el disefio de conceptos de sistema
novedosos y su ensayo y validacion en lineas piloto,

1)  prestar apoyo especifico para desarrollar la capacidad de formacion y mejorar las
competencias y capacidades digitales avanzadas aplicadas con el fin de apoyar el
desarrollo y el despliegue de semiconductores por parte de las industrias de
desarrollo tecnolédgico y de usuarios finales, asi como

ii1) una red de centros nacionales de competencia que faciliten el acceso, y
proporcionen conocimientos especializados y servicios de innovacion, a las
comunidades e industrias de usuarios finales, para desarrollar nuevos productos y
aplicaciones y para corregir los fallos del mercado;
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d)

g)

Las capacidades tecnoldgicas de la Iniciativa se pondran a disposicion de la comunidad
de investigacion e innovacion, incluidas las acciones apoyadas a través de Horizonte

Europa.

A medida que madure el desarrollo de tecnologias digitales novedosas en el area de los
semiconductores mediante el Programa Horizonte Europa, estas tecnologias sean

asimiladas, cuando sea posible, y desplegadas progresivamente por la iniciativa.

Los programas de Horizonte Europa para el desarrollo de curriculos de capacidades y
competencias, incluidas las impartidas en los centros de ubicacion conjunta de las CCI
del EIT, se complementen mediante el desarrollo de capacidades digitales aplicadas
avanzadas y competencias en tecnologias cudnticas y de semiconductores con apoyo de

la Iniciativa.

Se implanten s6lidos mecanismos de coordinacion para la programacion y la ejecucion,
armonizando en la medida de lo posible todos los procedimientos para el programa
Horizonte Europa y la Iniciativa. Las estructuras de gobernanza de ambos implicaran a

todos los servicios competentes de la Comision.

3. Las sinergias con los programas de la Union en régimen de gestion compartida, incluidos el

FEDER, el FSE +, el Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo

Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, garantizaran el desarrollo y el refuerzo de los

ecosistemas de innovacion regionales y locales, la transformacion industrial y la

transformacion digital de la sociedad y de las administraciones publicas. Esto incluye el

apoyo a la transformacion digital de la industria y a la adopcion de los resultados, asi como al

despliegue de tecnologias novedosas y soluciones innovadoras. La iniciativa complementara y

apoyara la creacion de redes transnacionales y la cartografia de aquellas capacidades que

apoye y las hard accesibles para las pymes y las industrias de usuarios finales en todas las

regiones de la Union.
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4.  Las sinergias con el Mecanismo «Conectar Europa» garantizaran que:

a)  La Iniciativa se centre en la creacion de capacidades e infraestructuras digitales a gran
escala en el area de los semiconductores con vistas a una adopcion y un despliegue
masivos en toda Europa de soluciones digitales innovadoras esenciales, existentes o
probadas, en un marco de la Union en ambitos de interés publico o en caso de fallo del
mercado. La Iniciativa debe ejecutarse principalmente a través de inversiones
coordinadas y estratégicas con los Estados miembros, en el desarrollo de capacidades
digitales en tecnologias de semiconductores que se compartan en toda Europa y en
acciones a escala de la Unidn. Esto es especialmente pertinente en el &mbito de la
electrificacion y la conduccion autébnoma, y debe beneficiar y facilitar el desarrollo de
industrias de uso final mas competitivas, en particular en los sectores de la movilidad y

el transporte.

b)  Las capacidades e infraestructuras de la Iniciativa se pondran a disposicion de los
ensayos de nuevas tecnologias y soluciones innovadoras que puedan incorporarse a los
sectores de la movilidad y el transporte. El Mecanismo «Conectar Europa» apoyard la
implantacion y el despliegue de nuevas tecnologias y soluciones innovadoras, entre

otros, en los ambitos de la movilidad y el transporte.

c)  Seestablezcan mecanismos de coordinacion, en particular a través de estructuras de

gobernanza adecuadas.
5. Las sinergias con el Programa InvestEU garantizaran que:

a)  Elapoyo a través de la financiacion que ofrece el mercado, incluida la persecucion de
objetivos estratégicos en el marco de la Iniciativa, se proporcione en virtud del
Reglamento (UE) 2021/523; esta financiacion podria combinarse con la concesion de

subvenciones.

b)  Un mecanismo de financiacion combinada en el marco del Fondo InvestEU reciba
financiacion del programa Horizonte Europa o Europa Digital en forma de instrumentos

financieros en el marco de operaciones de financiacion mixta.
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6.  Las sinergias con Erasmus+ garantizaran que:

a) La Iniciativa apoye el desarrollo y la adquisicion de las competencias digitales
avanzadas necesarias para el desarrollo y el despliegue de tecnologias de

semiconductores de vanguardia en cooperacion con las industrias pertinentes.

b) La parte de Erasmus+ relacionada con las capacidades avanzadas complemente las
intervenciones de la Iniciativa para abordar la adquisicion de capacidades en todos los

ambitos y a todos los niveles, a través de experiencias de movilidad.

7. Se garantizaran las sinergias con otros programas e iniciativas de la Union sobre

competencias o capacidades.
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